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@ SUBSTRAT D'AFFICHAGE A PLASMA ET PROCEDE POUR SA FABRICATION. 

\5n L'invention concerne un substrat d'affichage a plasma 
efprocede pour sa fabrication. 

Dans ce substrat (1) comprenant une plaque arriere (10) 
et une pluralite de cloisons de separation (11) servant a 
former des cellules d'affichage entre deux cloisons de se- 
paration adjacentes quelconques sur Tune des surfaces de 
la plaque arriere, lesdites cloisons de separation sont mou- 
lees de facon Independante sur la plaque arriere avec un 
melange d'une poudre ceramique ou d'une poudre de 
verre et d'un liant, y compris des additifs organiques et des 
solvants, avec une fomrie deslree et selon une disposition 
desiree sur une surface de la plaque arriere formee d'une 
ceramique ou de verre, et sont reunies d'un seul tenant a la 
plaque arriere. 

Application notamment a la fabrication de dispositifs d'af- 
fichage a plasma en couleurs. 
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.... ,La ' prs36nt:6 iri'-'ent'lon concern© un ^ subst-rat. 
d-affichage a ..plasma pour un' ' dispcsit.i d'affichage a 
plasma en coulGurs ;de' grande bre.eis ion , ben marche, rr-ince 
et a grand, ecran et un , precede pou-r- sa -fabrication . 

: ■ . . Dans un; dispositif d'affichage a ' plasma utilise 
pour un dispositif ^d ' a-f f ichage en . couleurs , /mince et a= 
grand ecran, des electrodes sont .disposees *en ,yis-a-vis les 
-unes des aut res. dans ' chacun-d^^ espaces , ; "qui - est,, entoure 
par des . cloisons de ' separat'ion et -, est designe co'mme etant 
une • petite' ' .cellule' d ' af f ichage , " des films "'de substance^ 
luminescente sont formes sur les ^surfaces- des clpisdns de 
separation, et; .1 ' espace • est rempli par un gaz dans lequel;. 
une' decharge' . peut _^tre produ^ite, , comme ■ par exeraple un gaz 
rare. Dans cette structure,. ' la "substance, luminescente es.t 
amenee ,a erne ttre/. une lumiere "au moyen du plasma produit 
sous I Vef-fet de la decharge c entre ' les. electrodes opposees , 
le 'dispositif d'afflchage etant ainsi utilises en tant. que 
dispositif d ' emission de lumiere pour . un. ecran d'affichage. 

Un substrat 1 ppssede ■ une structure , concrete 
telle ' que. . celle representee " sur la f igure 10 annex^e' a la 
presente' demande; en effet une pluralite' de . .cloisons de 
separation 11 sont formees sur I'urie. des - surfaces d ' une 
plaque arriere 10/' un espace entre la cld'ison 'de separation 
adjacente quelconque est- def ini en. tant que cellule d'affi-- 
criage ' .13 , ' et une electrode 12' est disposee sur la surface 
inf erieure - de la cellule '13 , - ^ La, substance luminescente .est 
depdsee sur /'la surface interie.ure 13a de la pardi';de;^ la 
cellule '13 du substrat, 1. Une .plaque avant 14 equlpee d'une 
electrode 15 situee ' sur sa surface* arriere est reunie aux 
cloisons--de separation 11 'du substrat, 1, et .la. cellule 13 
est remplie par un gaz de; decharge, ce 'qui forme un 
dispositif d'affichage a plasma. '* ... 

■: Lprsque le substrat - d ' aff ichage a plasma est 
fabrique de fa9on classique, une* cloison de separation est- 
formee entre deux ■ electrodes 12 quelconques apres qu ' une. 
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piuralite d'electrcdes 12 ' aient -ete formees par avance 5ur 
la , pTaque arriera 10. Ccrruue. ' precedes - pour f ormer las 
cloisons de ^ separation 11-, on connait le procede de strati-- 
fication a impression, le procede de' stratification a 
couches multiples a feuilies a vert et le procede de 
pulverisation par sablage.* - ^ 

Dans le procede de stratification a impression, 
les cloisons de separation 11 possedant une configuration 
predetermines sont imprimees , et formees sur la surface de 
la plaque arriere 10 au moyen du procede d' impression d ' un 
film epais . en utilisant une pate contenant les materiaux 
des cloisons de separation 11. Etant donne que l*epaisseur 

■ atteinte. au moyen d ' un seul processus d' impression est 
egale a environ 10 a 15 pm, : 1 ' impression et le sechage sont 

. repetes de maniere a former les cloisons de separation 
possedant ^ une hauteur de 100 a 200 pm (demande de brevet 
japonais publiee sans examen . N ° 2- 2 1 300 ) . , 
Dans le procede de stratification a couches 
multiples a feuilies a vert mentionne precedemment , une 
piuralite de feuilies -a .vert formees. d I une ceramique ..ou 
analogue et possedant une piuralite -de^* .^t rous - ayant une 
forme predetermines sont superposees de maniere ■ a^ obtenlr 
une hauteur requise pour les cloisons de separation, puis 
sont cuites .et mises en forme (demande de brevet japonais 
publiee sans examen N 1-213936 ) . ■ 

En outre, dans le procede de sablage, on forme, 
une couche de verre ayant une epaisseur predeterminee sur 
la surface avant de -la -plaque arriere 10, on forme un 
masque de resine photosensible ayant une configuration, vue 
de 1' avant, de la cloison de separation 11 sur la surface 
de la couche de verre, et on pulverise et on ' elimine par 
sablage les parties de la couche de verre autres que les 
parties masquees pour les cloisons de separation (demande 
de brevet japonais publiee sans examen N*4-259728). 

Pour sceller hermet iquement les espaces dans les 
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cellules d'affichage a decharge- du subsurat • comportant ; des ■ 
^clpisons de'-' separation- torm4:^s sur la; plaque arriere,, on 
applique . du verre po'ssedant un bas point : de' f usion sur les 
' parties d ' extremite superieures des cloisons ' de vseparat ion/ 
■. 5. ; on' repousse la plaque *avant ' f ormee d ' un yerre^ transparent 
' ~ '^-ou ahaldgu'e ^co et^ en ^cdn'taet:~'ilitime suiT' le7 ^ et on 

• chauffe le- substrat et la. plaque avant dans leuf .ensemble 
et-* on les reunit d'-un seul tenant l^'un a 1 'autre ^de 
maniere' -a former un dispos-itif d'affichage/ a plasma. ■ 
■ 10 , ' • Dans; ce. dispositif d'affichage , a-.:, plasma >. ;seules 

les cellules ' d * affichage.! a decharge , auxquelles une tension 
:de ' commande est. appliquee, . sent 'amenees .-a , emet.tre une 
lum'i'ere ' de maniere a empecher une decharge ' incorrecte et un 
, flou dans les couleurs entre des cellules ad j acentes .; C * est 
15 ' pourquoi il ' est im.portant * d'isoler completemenf les 
. cellules * 'd' emission de' lumiere vis-a-vis - de cellules 
adjacentes. Si . ■ 1 ' isdlat ion est.' .insuf f isante., • les. cellules 
ad jacentes • sont amenees a" emet.tre une lumiere, ce- qui 
•conduit- a' la production, d'images d'affichage ambigues et 
.'2 0 "peu nettes et un affichage perturbe sur I'ecran, . - 

.* -'Pour 'iresoudre ce probieme, oh • a' utilise des 

p)rocedes . classiques . . ' 

Seloh . 1 ' un des proc.edes , une quahtite i'mportante 
. . de verre. pour la' jonct ion . est -.appliquee; aux parties 
25 d • extremite ■ superiesures des cloisons de separation de sorte 
- V' /.que . l.e ; liquide-. fondu dii verre s'e.coule, et , rerhplit^^ .;les 
- -intervalles' presents -entre les parties d*extremite 
-superieures des cloisons- de separation et la surface de la. 
plaque avant, ce qui garantit une liaison sure- entre les 
30, cloisons de' separation ' et la .plaque avant. Sinon,- on 
. ' utilise ,,un procede pour ameliorer ,1a ; distribution de 
pression appliquee. au verre a bas point- .de - fusion pour 
reunlr, en .tant que procede pour appliquer . une , - pression 
hydrostatique ou un ■ procede pour appllquer, ■ une \ pression. 
.35 moyehnant ■ i ; utilisation d ' une pluralite de petites' tiges 
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d ■ application de pression . ■ ... . 

Cependaht , dans ie. precede de stratif icat iorv 
d ' impression , mentionne . precederroRent , '.ii faut • repeter 
■ 1 ' impression . et le sechage pour la , stratif icat ion afin de 
former les cloisons de separation ,1.1 avec una hauteur 
predeterminee , " ce qui requiert- des etapes de. traitemen.t 
excessivement nombreuses. En outre, la. cloison de 
separation 11-est a meme de ■ se def ormer aisement en raison 
d'une. dislocation pendant 1 ' impress ion ce qui a pour effet 
que 1' impression . pour ■ chaque stratification ne peiit pas^ 
etre executee de fa<;on precise. En raison de cette 
deformation, comme par exemple 1 ' al longement , d ' un bloc' 
d 'impression , la precision sur les dimensions de la cellule 
^^d ' af f ichage • formee par les cloisons de .separation 11, 
c'est-a-dire la difference (difference maximale) entre ^l.e 
maximum et le minimum de valeurs mesurees obtenues par 
.mesure' des • longueurs de 45 lignes de 1000 cellules .est 
egale a environ 0,35 mm.- Cette precision est insuffisante 
pour des dispositifs d'affichage a plasma' et. rie peut p'as 
satisfaire aux ' exigences d ' une haute definition. 

. J Meme dans. : le precede :. ..de. . sablage mentionne 

precedemment , la mise en oeuvre de ce . precede est 
compliquee, . etant donne que le sablage est execute apres 
qu'une resine photosensible a ete appliquee pour la 
formation du masque, et il est - dif f icile de former -de faq:on 
precise les cloisons de separation. En outre, lorsque' des 
abrasifs pour le sablage sent recuperes , et utilises de 
faqron repetee, . la capacite de pulverisation des abrasifs 
est reduite et est variable dans 'le temps, ce qui rend 
difficile .1* execution dVune pulverisation stable pour une 
fabrication en grande serie. D* autre part, lorsqu ' on 
utilise les abrasifs sans les recuperer, le cout des 
abrasifs devient eleve, ce qui rend egalement. difficile 
1* execution d'une pulverisation pour une fabrication en 
grande serie. Comme decrit precedemment, il est difficile 
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' ■ de//. produire ' de . grands substrata, "- d ' affichage a plasma 
pr&se'ntant . de petits pas extrememen't precis de repartition/- 
. en utilisant de simples • processus 'utilises dans ,le cas des 
procedes classiques. 
5. ; En outre, dans , le substrat .d * af fichage a. plasma 

class icjue 'T; etaTnt: :'dbnn^;que la ^ surf a.cer lat&rale ^ lia de-^ la 
. cloison de separation 11 est perpendiculaire a la;plaque 
arriere 1.0 comme cela est. represente sur la figure 10,* la 
.. / -. 'Substance luminescente ^ appliquee. ;it la; cellule est 
10 V accumulee/^ avec, gaspillage, sur ,-les. parties inferieures' des 
' ; clbisons de separation , 11, - c * est-a-dire V les . coins des 
\ cellules.. En outre, V etant ^donne . , ique la. cloison de 
separation 11 ^ eile-meme. doit, posseder une certaine largeur 
pour avoir la resistance necessaire , oh ne peut pas obtenir 
15 '.une .large ouverture de la- cellule , 13 „ ce qui limite 
' v., 1/ intensite de' 1' emission de lumiere... , 

V En outre, dans le ^'substrat. forme' ..au moyen des 
• ' precedes * de * f abricat ion ment ionnes , precedemment ; . etant 
. 'donne* que le. precede de format ion . des . cloisons de ; separa- 
20* t'ion 11. differe du precede de formation des electrodes 12, 
.;-il est susceptible de se produire une dislocation entre les 
cloisons .de separation .11 et les ^ electrodes 12 , ce qui pose 
le probleme de 1 Vimpossibilite . de - produire des substrats 
ayant^ une haute densite et. une. haute:, precision : En outre, 
25. comme represente sur. la\figure 10, il ' est inevitable qu ' un 
•< ,. interstice soit present entre I'electrode 12 et les 
cloisons de separation 11 .sur la surf ace inferieure de, la 
V cellule dans le cas des procedes de fabrication classiques. 
La surface occupee par ;1 'electrode, 12 est par consequent 
3.0 ^, limitee a une partie de la surface, inferieure de la cellule 
V.13, ' ce ' qui a- pour effet que la zone de decharge est 
, . retrecie , et que le rendement d ' emission .de lumiere est 

•' reduit . ' •• _ 

Dans ' le precede de' -stratification a couchies, 
35 multiples a feuill.es a vert mentipnne precedemment , les 
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cloisons. de ^separation • peuvent: etre formeGs aisement par 
..superposition' et mise en concact intime d ' una. pluralice de 
. feuilies a vert, ayant : une - piuraiite de trous manages dans 
1* ensemble de leurs surf aces . Cependant', ' lo^sque la largeur 
5 . de la cloison de separation 11 est- rendue inferieure a 
celle de I'ouverture de -la cellule 13 pour reduire le pas 
de . repartition des cellules 13 et obtenir ■ un ecran ayant 
^ - une : " def^init ion superieure, Ta* ; zone- d'ouverture de la 
feuille a vert devient consequent " et la resistance de la 
10 feuille' a vert, est reduite, - ce -qui - rend- difficile de 
positionner de fa^on precise les -feuilies a vert pendant 
une operation de stratification.- 

Lorsqu' on utilise une* quantite importante d ' un 
verre a ,bas point .de fusion pour reunir le substrat a - la 
15 plaque avant' comme cela a ete decrit precedemment , le verre 
,chauffe.e,t fondu est en saillie et augmente la surf ace ^-de 
jonction des cloisons de separation et de la plaque avant. 
II en resul,te que le pourcentage de surf ace d * ouverture '-de 
la cellule d'affichage a decharge est reduit, ce -qui reduit 
2*0 la .-surface du pixel' et altere la qual-ite ,.des images. 'ii^En 
.'outre.,... . un exces • de verre . fondu .recouvre. - la : substance 
' luminescente et est * utilised en tant que ■■ substartce 
d' emission de lumiere et se solidifie, ce qui reduit la 
surface effective d' emission de lumiere. . . 

-25 ... En outre, dans le precede permettant d'ameliorer 

la distribution de pression appliquee au verre a bas point 
de -fusion, une temperature de 500 ou plus est necessaire 
pour, f aire • fondre le verre, et la taille du substrat pour 
un dispositif d'affichage a ecran large est egale a ,1000 mm 
30 ou plus en diagonale. C'est pourquoi il est difficile .'de 
mettre en oeuvre ce precede en raison ■ de limitations 
importantes concernant les dispositifs de fabrication et 
leurs precedes de f onct ionnement . .... 

Un premier but de la presente invention est de 
35 fournir un subs trat d * af f ichage . a plasma apte a permettre 
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■ une precision^ dimensionnelle . 'amelioree con.cernant les 
■ cloispns de ..separation utilisees pour former, les 'Cellules 
: d*affichage de- ce substrat d ' af f ichageV et en particulier 
apte a former. aisement des cloisons' de separation ayant des 
-5 surfaces laterales planes non de.formees, tres precises, et 
une" hauteur predeterrainee , et ^ un procede^rde "f abrication 
pour ce substrat*. - ■ ' - 

Un second but de la- presente invention est de 
fournir lin pfocede de fabrication permettant de former des 
10. substrats avec des rendements eleves , et de faible cout 
moyennant 1 ' utilisation de processus , simples de formage. 

Un ' troisieme but de la presente invention est de 
fournir un substrat d'affichage a plasma comportant des 
"cellules ayant une forme permettant d'appliquer la 
15 ' substance luminescente d'une rrianiere uniforme et' precise 
' sur les surf aces laterales. des - cloisons de; separation de 
maniere a / empecher un gaspillage de la substance 
luminescente* en raison d ' une application non uniforme, et 
; un precede, pour sa fabrication, et egalement de fournir un 
20 substrat d'affichage a plasma dont la forme des cellules 
possede une surface elargie d* emission de lumiere pour 
chaque cellule d'affichage de maniere • a obtenir une 
luminance. plus elevee au niveau de .la ^ surf ace d' emission de 
lumiere d'un dispositif d'affichage a plasma, et un precede 
25 pour sa fabrication. . . 

Un quatrieme but de . la , presente invention est de 
fournir \un substrat d ' affichage- a ' plasma- etendu et a . haute 
densite permettant de realiser' aisement nn ;;dispositif 
d'affichage -a plasma, ayant un grand ecran. de par exemple 
30 101,6 cm ou plus et permettant de realiser les cellules 
d'affichage du substrat avec un pas de repartition des 
cellules inferieur a -0,25 mm afin d'obtenir une haute 
definition et ' une haute ■ densite, et un precede de 
fabrication de ce dispositif., 
3 5 - D'une maniere generale, conformement aux premier 
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et . second buts,^ selon un premier aspect de' la presente 
invention, independamment de la plaque arriere formee d'une 
ceramique ou d'un verre et- utilisee comme composant de base 
d'un *substrat d'affichage a plasma, ;une^ pluralite de 
cloisons de separation ut ilisees ' pour definir des: cellules 
d'affichage separees sont formees avec une ceramique ou uh 
verre de maniere a obtenir une forme et une disposition 
precises, les cloisons de separation etant ■ reunies d ' un 
seul tenant' a la plaque arriere de maniere a former un 
substrat d'affichage a plasma!^ 

Plus particulierement , conformement a" la presente 
invention, on utilise pour former les cloisons de 
separation un moule possedant une pluralite de cavites, 
dont* la-forme a ete reproduite de faqron precise par avance 
a partir de la forme des cloisons de separation, on ' remplTt 
les cavites du moule avec un melange de materiaux contenant 
une ceramique ou un verre en tant que constituant principal 
pour le moulage des cloisons de separation de maniere a 
obtenir des cloisons de separation moulees, et on reurtit 
d'un seul tenant les cloisons de^ separation moulees a"-^"?la 
surface d*une plaque • arriere c'est-a-dire un autre 
element, afin d 'obtenir un substrat d*affichage a plasma 
comprenant les cloisons * de separation et la plaque arriere. 

En d'autres termes, le substrat d'affichage a 
plasma conforme a la presente invention comprend une plaque 
arriere et une pluralite de cloisons de separation servant 
a former des cellules d'affichage entre deux cloisons de 
separation adjacentes quelconques sur I'une des. surfaces de 
la plaque arriere, ledit substrat etant caracterise en ce 
que lesdites cloisons- de separation sont .moulees de fatjon 
independante sur la plaque arriere- avec un melange d'une 
poudre ceramique ou d'une poudre de verre et d'un liant, y 
compris des additifs organiques et des solvants, avec une 
forme desiree et selon une disposition desiree. sur l*une 
des surfaces de la plaque arriere formee d'une ceramique ou 
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• . de verr^, et . spnt : reunies • d ' un; seul tenant a • la .plaque 

arriere\ ; - ■ . =■ ' , 

En ce qui • concerne le -quatri^me -but,, un substrat 
d'aff i.chage a plasma, dans lequel . la difference maximale 
5 , deS valeurs mesuir^es, bbtenues par mesure des longueurs de 
: :". 45 ' lignes. ■de '^lOOO cellules . "d' af f ichag formees-. 
chacune entre deux clbisons'.de separation quelconques, est 
ejale' a '.0,5 mm ou- -moins , : est egalement contenue dans un • 
•. substrat selon. la presente invention;.' 'Pans la description 
10 precedente, la , difference ..maximale est la difference entre 
le minimum et le maximum des- valeurs mesurees obtenues par 
. . mesure des, longueurs mentionnees precedemment . 
, v . En o.utre, dans le second aspect de 1 ' invention , 

.. pour atteindre le troisieme' bb jectif des cellules d'affi- 
15 .chage formees par, deux cloisons de separation adjacentes . 
quelconques disposees sur la plaque arriefe ont une forme 
• qui .y a en augment ant, dans la direction allantdu cote de 
. la plaqufr arrier.e, a .la face ';avant, c !.est,-a^dire au. cote de 
■ la plaque avant / En d ' autres termes ; dans-^^^l^^ selon 
20 le second aspect de . 1' invention, . les cloisons de separa.tion 
sont. des cloisons de., separation ; moulees' obtenues par 
.. remplissage, des cavites pour le, moulage des cloisons de 
■, " separation avec un melange d' une p'oudre ceramique ou d ' une 
poudre .de verre et 'd'un liant , • et d ' une plaque ' arriere' 
25 formee d'une . ceramique ou de , verr.e, les clbisons . de 
.' separation et.ant. reunies d'un seul ; tenant a la- plaque 
- arriere, et la large.ur de la '. cellule ! d 'affic.ha'ge formee' 
entre deux cloisons de separation adjacentes .quelconques 
augmentant lorsqu'oh passe du cote de la plaque! arriere au 

30. cote ayant. 

Etant donne que la precision de la forme des 
cellules d'affichage peut etre command^e aisement moyennant 
I'utilisation des cloisons de separation ; moulees, la 
largeur des cloisons. de separation peut etre reglee de. 

35 maniere a etre inferieure en direction des parties d'extre- 
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mite superieures -de ces cloisons - de separation, et la 
largeur de la forme interieure de la cellule peut etre 
augmentee lorsqu ' on passe de la iplaque . -arriere en direction 
de la face avant, ce qui fournit. I'avantage, d/augmenter 
l^intensite de . 1 ' emission de lumiere due a une zone elargie 
d'emission de - lumiere. En. outre, etant donne que les 
cloisons de separation possedent des surfaces dnclinees, la 
quantite de substance lumihescente accumulee au niveau des 
coins de la cellule peut etre reduite . au moment de 
1 ' application de la substance luminescente a la cellule, ce 
qui fournit l*avantage de permettre la formation de films 
uniformes de. substance luminescente sur les surfaces 
laterales des cloisons ,de separation. 

.En outre, le substrat . doit etre equipe .de 
preference d ' une electrode situee sur I'ensemble, de >la 
surf ace arriere de la cellule d'affichage formee entre deux 
cloisons de separation quelconques . En utilisant 1' ensemble 
de -la surface inferieure de la cellule, on peut. empecher 'la 
dislocation, entre. les cloisons de. separation et. I'ele.c- 
trode, et la surface de decharge peut etre etendue.^% a 
I'ens.emble . de la surface inferieure, ce.. qui fournit 
1 * avantage d ' accroitre le rendement dVemission de , lumiere 
de la substance luminescente . 

En outre, le substrat doit, etre de preference 
incurve avec une forme convexe en direction du cote des 
cloisons de separation. Lorsque le substrat incurve est 
amene en contact avec une plaque avant plane, 'la, plaque 
avant vient en contact avec la partie d'extremite 
superieure de .chaque cloisqn de separation au niveau d'un 
seul point. On applique du verre a bas point de fusion a la 
partie .d'extremite superieure de la cloison de separation, 
on ramollit la plaque avant par chauffage au moment de la 
reunion, puis on cintre la plaque avant , en appliquant une 
pression .a partir des parties peripheriques de la plaque 
avant en direction du cote, du substrat. II en resulte que 
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, . le point de ^ contact entre la surf ace de la plaque avant et 
' / la; partie . d'extremite superieure - de la cloison . ,.,d^ 
separation , est. decale a droite et a gauche succe^ssivement 
et continument depuis le point uniquel en direction.de la 
.5' cloisbn de ' separation.- Par consequent, l^ensemble, de - la 
' ' ? ; suFf ace 7 de ^plaque , -avant ^ est ' amene ~ en • contfact ^' avec" la 
clpisoh de , separation sur 1' ensemble' de 1 ' etendue en 
longueur de la cloisbn- de separation par 1 VinterTuediaire de 
V : vverre fondu et est reuni a la cloison de separation; A cet 
10 egard, . le . substrat est . de preference incurv^- dans la 
'direction longitudinale de la cloison de separation. 

' Selon" '\ un ■, troisie.me aspect de ' 1 Vinvention , 
conformement aux premier et second aspects' de 1 'invention , 
le' precede de fabrication . d * un • substrat d*affichage a 
15 plasma comprend uhe premiere^ etape .consistant a - former des 
cloispns de s'^paration ' moulees ayant . une forme desiree et 
, une disposition desiree', par remplissage du moule possedant 
les cayites pour le moulage des cloisons de separation en 
utilisant le melange d^une poudre ceramique ou d'une poudre 
.20 'de verre et un li'ant y corfipris des additifs organiques et 
des s'olvants, et une seconde etape; pour reunir d'uri seul 
tenant les cloisons -de - separation moulees. a ;lVune des 
/surfaces de plaque arriere formee *d*une ceramique* ou ;de 
verre> moyennant la mise en contact des cloisons. ^ de 
25^ .,s^^ moulees avec la surface de la plaque arriere 

apres la separation des cloisons de separation moulees' a 
partlr du' moule . . , ' ' \. , 

, Selon un- quatrieme * aspect , de ^ 1' invention, 

conformement au ' troisieme, aspect de 1* invention, pour 
30- obtenir la cellule d'affichage du substrat possedant une 
largeur qui est plus grande au niveau de son extremite, la 
largeur des cavites du moule jpour le moulage* des cloisons 
de, separation est choisie plus petite au niveau de leurs 
faces inferieures, et la largeur des cloisons de; separation 
3 5 est reglee a une plus faible valeur au niveau de ' leurs 
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extremites, ,ce qui a pour effet que la largeur. de . chaque 
cellule d'affichage entre deux cloisons de separation 
formees sur la plaque arriere augmente, lorsqu'on passe du 
cote de la plaque arriere au cote avant, dans le procede de 
fabrication mehtionne precedemment. . 

Dans le procede de fabrication selon la presente 
invention, il est, preferable que les cavites du moule 
soient remplies par le melange, at un materiau d' electrode 
est applique aux parties convexes disposees entre les 
cavites de maniere a mouler les cloisons de separation lors 
de la premiere etape, et que les cloisons de separation 
moulees formees du melange et . du materiau pour electrodes 
soient reunies d^un seul tenant a la plaque arriere formee 
d'une. ceramique ou de verre, lors de la seconde etape. Par 
consequent, les etapes de moulage des cloisons de separa- 
tion et des electrodes peuvent etre reunies, les cloisons 
de separation et les electrodes peuvent , etre positionnees 
ais.ement et de fa(;on precise, et I'ensemble de la surface 
inferieure de .chaque cellule peut etre utilise pour ,.^la 
formation d'une electrode, ce qui permet d * ameliorer effa- 
cacement- le rendement d ' emission de lumiere ^4e . la cellule... 

En outre> . il est preferable qu ' un compose ...de 
silicate organique soit ajoute au melange. La quantite de 
1* addition peut etre de 5 a 60 parties en poids .dans les 
100 parties en poids de ceramique ou de verre. Le. compose 
de silicate organique devient creux pendant la cuisson et 
le reste. Il en resulte que le degre de contraction 
volumetrique peut etre reduit, ce qui . empeche que les 
cloisons de . separation se deferment ou s Vaplat issent ' 
pendant la cuisson. En particulier, etant donne que. la 
forme des cavites du moule peut etre reproduite ,de fagon 
precise avec ^ la forme des cloisons de separation moulees 
.formees du melange et que les cloisons de separation 
moulees ne sont pas deformees d'une maniere consequente 
pendant la cuisson et ne se disloquent pas lors des 
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processus de moulage et de cuisson, on; peut obtenir des 
cloisons die. separation possedant des surfaces correctes, 
planes et precises :et possedant egalement une . hauteur 
predeterrninee . 

5 Etant donne que, 1 * on peut utiliser un, compose de 

: : siTrcate"~of ganique ' posseciane^^ des^-^ f onctionneis^ 

reactifs ;du point -de vue - organique /. on peut associer de 
' facjon ferme la poudre de ceramique ou de .verre a des 
-^additifs. organiques, par polymerisation du , .compost de 
iO silicate orgahique,; et on. peut ameliorer la ; resistance des 
cloisons de separation moulees avant la caisson. 

, : ' Dans le procede de fabrication ,selon la presente 
invention, ^ on* peut inclure,. dans la seconde, etape 
; mentionnee . precedemment , une etape de. cintrage de la. plaque 
15 arriere chauffee et ramollie pour obtenir une forme convexe 
' tournee vers le cote des cloisons de separation au moment 
' de la' cuisspn- des cloisons " de ' separation moulees 
- - transferees a la plaque, arriire de maniere a produire un 
■ substirat ' incurve . Sinoh, le substrat peut etre chauffe;. 
20 ramolli et cintre avec une forme convexe en. direction du 
' cote des cloisons de separation, apres . la seconde etape . La 
troisieme etape mentionnee precedemment peut etre egalement 
■ utilisee en tant qu*etape- pour chauffer et fixer . les 
* .electrodes dans les . cellules . " 
,25. La presente. invention inclut un procede •'de 

' fabrication' d'un dlspositxf 'd ' af f ichage a. plasma, selon 
■lequ'ei on" applique un verre a bas point de fusion . aux 
parties -d'extremite superieure des cloisons de separation, 
du substrat incurve mentionne precedemment, on place la 
30 plaque avant en. contact .. avec les parties d'extremite 
,superieures des cloisons* de separation moyennant l^interpo- 
tion .d'un verre a bas point de fusion sous pression et on 
la chauffe et on reunit alors d'un seul tenant le substrat 
a .la plaque avant . 
35 D'autres caracteris t iques; et avantages de la 



BNSDOCID: <FR 2738393A1 J_> 



2738393 



14 

presente invention, ressortiront de.la description donnee 
ci-apres prise en reference aux dessins annexes, sur 
lesquels :' . .. 

- la figure la est une yue - en perspective 
partielle d'un substrat d'affichag.e a plasma comportant' des 
cloisons de separation et des electrodes formees sur une 
plaque arriere; 

- la figure, lb est une. vue semblable a la figure 
la, qui montre un substrat comportant des electrodes 
situees sur 1* ensemble des .surfaces inferieures entre deux 
cloisons. -de separation ad jacentes quelconques ; 

- la figure 2a est une vue en coupe partielle 
d'un dispositif d'affichage dans lequel un substrat est 
reuni a une plaque avant; 

- la figure 2b est une vue en perspective du 
dispositif. d ' af f ichage de la f igure 2a; 

. - la figure 3a est une vue en coupe partielle 
d'un film de. substance, luminescente applique a I'interieur 
d * une. cellule d'affichage du substrat; 

. • . - la figure 3b est une vue semblable a .la figure 

3a, montrant une forme de . realisation, classique; 

- la figure 4 est une .vue .en, coupe, partielle 
montrant un etat de jonction de la partie d'extremite 
superieure^ de la cloison de separation sur le substrat et 
la plaque avant; 

- les figures 5a,. 5b, 5c et 5d sont des vues en 
coupe montrant les cloisons de , separation disposees sur le 
substrat; . 

- les figures 6a, 6b, 6c, 6d et 6e sont des vues 
montrant -les parties chanfreinees disposees au niveau . des 
parties d*extremite superieure : des cloisons de separation 
sur le substrat; 

- la figure 7 est une vue . en perspective 
partielle montrant un substrat incurve; 

- la figure. 8a est une. vue montrant une etape 
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servant • a former ' des' ;cloisons ' de ' separation ' moulees 
moyennanf 1 ' utilisation d ' un moule , et par remplissage .des 
cavites f onriees . dans le :moule avec un melange servant a 
mouler les cloisons' de separation ; 
5- - la . figure 8b- est une vue en coupe illustrant 

' une ^ etape permettarit "de^ transf ^rer^' 'Tes "^^^ ^ de 

separation moulees sur la * plaque arriere; 

- les figures 9a et 9b sont semblables respecti- 
vement 'aux- figures; 8 a . et 8 b, montrant chacune ' une etape 
10 pour former' d^uh seul, tenant les Electrodes sur. 1* ensemble. 
. de la surface ' de .chaque cellule d*affichage entre deux 
cloisons de separation adjacentes; 

-la figure 10 est une vue en coupe partielle 
representant un substrat d'affichage a plasma - classique et 
:15 - /une' plaque avant ;. et . 

r- la figure 11 est une vue de face montrant un 
' .dispositif . d' af f ichage/ la plaque avant etant placee en 
contact avec les parties .d\extremite superieures . des 
cloisons de separation du substrat au moyen^ d' un verre a 
20 bas point de fusion., - 

■ Ci-apres, on va decrire' des formes de realisation 
selon la presente invention en reference' aux dessins . 

La figure la represente une forme.de realisation 
d*un substrat d»aff ichage a plasma selon la presente 
25 ihventiori . Un substrat 1 est forme par. reunion d'un seul 
tenant, d' une plurallte V de cloisons de separation formees 
„ d'uhe ceramiqiie ou d'un\ verre sur la 'surface d'une plaque 
arriere 10 formee d^une - ceramique ou d'un verre, et 
I'espace entre deux cloisons de separation adjacentes 11 
.30 est utilise en tant que cellule d'affichage 13. 

' / En outre , ' une electrode 12 est disposee sur la 
surface inferieure . de la cellule 13, une substance 
luminescente 16 . est formee sur la surface laterale 13a de 
la cellule. 13, une plaque avant 14 equipee d'une electrode 
35 15 recouvre les • parties d ' extremite superieures des 
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cloisons de . separation 11 comme represente sur- les figures 
2a et 2b, et la cellule 13 est remplie par un -gaz de 
decharge; ce qui conduit a la formation d*un dispositif 
d'affichage a plasma. Lorsque le dispositif d'affichage est 
utilise pour- I'affichage, une decharge est provoquee par 
application d*une tension aux bornes des electrodes 12 et 
15, et la substance luminescente situee sur la- surface 
interieure de la cellule 13 est - amenee a emettre une 
lumiere . 

Gomme cela est represente sur la f igure ^ ,1b , - ■ les 
electrodes 12 sont formees sur 1 ' ensemble des surfaces 
inferieures de la cellule 13 disposee entre deux cloisons 
de separation ad jacentes quelconques . 

Comme cela est represente sur^ les figures 2 a - et 
3a, .I'epaisseur tl de la partie d * extremite superieure de 
la cloison de separation sur le cote avant est reglee de 
maniere a etre inferieure a I'epaisseur t2 de la partie^>de 
base -de la cloison de separation sur le cote de la plaque 
arriere 10 de sorte que la cloison' de separation s*amincit 
dans la direction allant de 1* arriere vers 1* avant. Une 
surface laterale 11a devient par consequent une surface 
inclinee . Par conisequent*, la largeur - de la cellule 13 
f ormee ■ entre les cloisons de separation est reglee de 
maniere a augmenter lorsqu*on passe de la plaque arriere 10 
jusqu'en avant. Avec. cette structure, lorsqu * une substance 
luminescente est appliqu^e a la surface laterale 11a, la 
substance luminescente peut etre appliquee uniformement a 
la surface inclinee et peut empecher le gaspillage de la 
substance luminescente du a 1 ' accumulation verticale au 
niveau des coins de la cellule 13. 

-Dans une cloison de separation classique, etant 
donne que la surface- laterale 11a est perpendiculaire a la 
plaque arriere 10 comme represente sur la figure 3b, la 
substance luminescente 16 appliquee a la surface laterale 
11a sous la forme d'une boue descend en coulant et s'accu- 
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mule au . niveau des coins, .eh provoquant un gaspillage. 
Lorsque la cloison de separation 11 est agencee de maniere 
a devenir plus etroite • lorsqu'on' passe de. . I'arriere a 
I'avant, ■ comme represente sur^ la figure 3a, ; la surface 
laterale ; :11a , devient une surface inclinee.. La substance 
humifies cent e '"^ sbus la'^'"'^^ ' 3e~ ' boue "est^' ^ appliquee ^ 

unif onnement ; . a la surface' inclinee, . ce qui empeche le 
gaspillage de la. substance luminescente en raison d/une . 
accumulation au niveau des . coins . En outre, etant . donne que 
la zone d' ouv.erture .de la sdrface 13 est choisie p»,lus . 
etendue, I'intensite de IVemissioh de lumiere , augmente et 
une emission de lumie're suffisante peut' etre obsefvee ' meme 
lorsqu'on regarde obliquement la cellule 13. 

Sur . la figure, 2a , . 1 ' angle 0 entre la surface, 
laterale 11a de la cloison de separation et la perpendicu- 
laire a la plaque arriere doit se . situer de . preference dans 
la' gamme de 1 a .45* . Si 1 ' angle 8 est , inf erieur a 1', 
IVeffet mentionne. precedemment ne peut pas etre obtenu de 
fa<;on suffisante, on . .ne peut pas 'obtenir' l' angle, de 
depouille ou de demoulage requis lors du retrait des 
cloisonsde separation moulees formees ^du melange, a partir 
des . cavites du moule . D ' autre' part , si " 1 ' angle est supe- 
rieur a 45' , le pas . de repartition des cloisons de 
separation 11 augmente, ce ' qui. conduit a une definition 
plus , f alble . " De fagon plus ••preferentielle, l*angie doit: 
etre situe dans la gamme de 2 *' a 40 " . 

■ . En outre, comme represente sur la figure 4, des 
parties chanf reinees. arrondies lib doivent etre prevues de 
preference au niveau de la part le > d 'extremite superieure de 
la cloison de separation . 11. Au moment de 1 * application de.. 
la substance luminescerite 16, cette derniere est .egalement 
appliquee aux parties chanf reinees lib,: et le film de la 
substance luminescente 16 est forme: sur les parties 
chanf reinees lib, ce qui augmente. la surface d ' emission de 
lumiere . 



2738393 



18 

Comme* autre forme de realisation de la cloison de 
separation 11/ la cloison de separation 11 representee sur 
la figure 5a possede une surface laterale 11a possedant une 
forme incurvee concave, la cloison , de separation 11 
representee sur la figure 5b possede une surface laterale 
11a possedant une surface inclinee. ■ convexe , et la cloison 
de separation 11 representee sur la figure 5c possede une 
surface laterale 11a ayant une forme constituee par la 
combinaison d*une surface ihclinee et d'une surface 
perpendiculaire . Dans toutes les formes de realisation, -la 
cloison de separation 11 est plus etroite lorsqu*on passe 
de I'arriere a l*avant, c'est-a-dire que I'epaisseur de la 
partie d'extremite superieure au niveau de la face avant 
est reglee de maniere a etre inferieure a I'epaisseur de' la 
partie de base du cote de la plaque arriere. 

En outre, I'angle entre la surface laterale lib 
et la perpendiculaire a la plaque arriere 10 est. determine 
comme etant dans la gamme de 1 a 45'/ de preference dans la 
gamme de 2 a 40*", Lorsque la surface laterale lib n'est pas 
une surface inclinee d'une maniere entierement lineaire, 
comme-; c'est le cas precisement dans les formes '-''de 
realisation mentionnees precedemment , I'angle entre "la 
surface laterale lib et la perpendiculaire a la plaque 
arriere 10 doit etre situe dans la gamme mentionnee 
precedemment soit au niveau de la partie de base, soit au 
niveau de la partie d*extremite superieure de la -surface 
laterale lib. 

En outre, la cloison de separation 11 representee 
sur la figure 5b possede des surfaces etagees comprenant 
des surfaces lid presque paralleles a la perpendiculaire a 
la plaque arriere 10, et des * surfaces 11c presque 
perpendiculaires a la normale a la plaque arriere 10. Meme 
dans ce cas, la largeur de la cellule 13 entre deux 
cloisons de separation adjacentes peut augmenter, lorsqu'on 
se deplace vers 1* avant. 
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En outre,, la pairtie chanf reinee lib prevue . au 
'niveau de la partie d' extremite supGrieure .de. la ;.clpison de 
separation 11 peut prendre les . fbrmes suivantes , une 
partie chanf reinee arrondie .lib representee sur la figure 
5 6a/ urie partie etagee chanf reinee lib representee : sur la 
" f igure" ' 6b7^^^ u^ cha.nf reLnBB^-'-c±nt,rBB- ^ ^^ 

representee sur la figure 6 c, une partie chanf reinee. 
profondement etagee lib representee sur la f igure;6d et une. 
. partie chanfreineeinclinee lib' representee .sur- la figure 
■10 . 6e. L'epaisseur . di de la :partie chanf reinee lib dans Lees 
V formes de realisation peut etre egale au tiers ou moins de 
I'epaisseur d2 de :1a partie d * extremite superieure de la 
cloison de separation 11 pour, la raison indiquee ci-apres. 
Si I ' epaisseur de la partie chanf reinee. ■ est superieure au 
15 tiers de 1 * epaisseur . , de la partie d * extremite ; superieure , 
la partie dVextremite superieure devient trop etroite, ce 
.. qui empeche un contact correct avec la plaque avant et 
/ r^duit la resistance de la .partie - d ' extremite , superieure ., 

Le substrat comprend une plaque arriere plane et. 
20- des cloisons de . separation et est .plat dans son ensemble . 
Gpmme represents sur les figures 2a et 2b, une: plaque avant 
. transparente est reunie aux parties d ' ext remite: superieures 
des cloisons de separation par 1 ' intermediaire d ^ un verre a 
, bas point de fusion de maniere a former "un dispositif 
.2 5^.. d ' af f ichage a plasma- 

Dans la presente invention , on adopte le substrat 
1. possedant- une plaque arriere 10 cintree avec une forme 
.• convexe en direction du cote des cloisons de separation . La 
figure 7 represente un substrat possedant la plaque arriere 
30 • 10 cintree avec une forme convexe en direction du cote des 
..cloisons de separation; Ce substrat 1 est reuni a la plaque 
avant transparente 14 cintree le long des parties dVextre- 
mite superieures. courbes des cloisons de .separation 11 pour, 
former un dispositif d'affichage a plasma. 
35 La forme de la plaque arriere 10, qui est cintree 
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avec une forme :convexe en . direction du cote des cloisons de 
separation, , est: une forme dans laquelle la partie . d ' extre- 
mite superieure de- la cloison de .separation 11, formee 
essentiellement d'un seul tenant, sur la plaque arriere 10, 
etablit un contact* avec la plaque avant ' plane 14 en" un 
point unique. La forme peut etre evaluee au moyen du rayon 
de courbure de la ligne de contour du substrat dans la 
section perpendiculaire qui ' passe presque par la partie 
centrale du substrat et .s'etend sur les deux cotes . opposes . 
Le substrat r doit satisfaire a la .condition concernant le 
rayon de courbure, decrite ci-apres, dans la direction des 
longues parties laterales opposees ou des courtes parties 
laterales opposees du substrat 1. 

Le rayon de courbure du substrat incurve , 1 doit 
se situer dans la gamme de. 5 a 15 m. Si le . rayon ^de 
courbure est inferieur a 5 m, les cellules f ormees . peuveht 
etre' deformees lorsque la plaque arriere 10 est reunie a - la 
plaque avant 14 a une temperature elevee, en raison d'une 
difference importante de la pression de liaison entre "^-la 
partie centrale et la partie .peripherique . D' autre part,^i3i 
le .rayon de courbure est .superieur :a- 15, ,m,: ia -liaison entre 
la .^plaque arriere 10 et la plaque, avant .14 .deyient nion 
uniforme, et 1' isolation complete, entre les cellules peut 
devenir insuf f isante . 

On va decrire ci-apres le precede de. fabrication 
pour le substrat. . . * 

. . Lors de la premiere etape operatoire, comme cela 

est represents sur la figure 8a, on prepare un. moule 20, 
qui est poiirvu d*une pluralite de cavites 20a .formees par 
copiage de. la forme des cloisons .de separation . .11 . Comme 
materiau pour les cloisons de separation 11,, on prepare un 
melange forme, d'une poudre ceramique ou dVune poudre de 
verre et d'un liant y compris des additifs organiques et 
des solvants, dans un etat .de pate molle. Les cavites 20a 
du moule 20 sont remplies .avec ce melange en forme de pate 
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' - pour executer le mbuiage dans les- cavites ' 20a ; ; 

DVautre^.. part, . lors de la*; '^seconde . etape, on ^ 
prepare separement . la .plaque arriere V 10 formee . d ■ urie 
. -ceramique ou de verre> et on reundt d'un- seal tenant les 
,5 . clolsons de separation moulees sltuees . dans les cavites 2Ga ' 
. "^^ Hu "moule^ 20: a "la^ surf atce^ de lar 'plaque:-arriere-^^^ 
■ decrire ci-apres le pr.ocede reel d Mntegratlon . . 

; Tout . d*abord, on repousse' " les cloisons de ; 
■ separation moulees formees d; un melange 21 , introduit dans 
10' le.moule 20, coritre la, surface .de la plaque arriere 10 pour 
amener les cloisons de separation; moulees 11 formees du 
melange en contact avec la surf ace de /la . plaque * arriere 10 
. . , moyennant , 1' application d ' une pression > vet le melange est 
' durci par reaction ou agglutine a sec. On retourne ensuite 
1.5 le moule 20; avec son, cote superieur ' tourne vers . le bas, 
' - comme cela est represente sur la figure 8b pour • saparer la 
\ plaque arriere 10 du moule 20 et transferer les cloisons de 
separation. 11 a la plaque arriere 10 . Puis on chauff e a la 
fois la. plaque arriere 10 et les cloisons de separation 11 
20 pour . soumettre les cloisons de separation 11 a un 
traitement de detachement, et on cuit 1 'ensemble- de maniere. 
. a reunir " dVun seul tenant les> clbispns . de separation 
moulees .11 a la plaque arriere 10, de mani.ere; a former . le 
substrat d'affichage a plasma 1./ 
25 Sinon; comme - autre precede/ . apres ■ que :les 

cloisons V de separation moulees 11 formees du melange 21 
introduit dans le moule' 20 aient ete durcies -par :reaction 
ou agglutinees a sec, on separe les- cloisons de separation 
moulees ' 11 du mpule 20 et on les reunit a la plaque 
30 arriere 10. Enfin, on soumet 1* ensemble a un traitement. de . 
detachement et on cuit 1' ensemble pour obtenir la. liaison 
' integree. On peut egalement produire de cette maniere le 
substrat d'affichage a plasma 1. 

En outre, comme autre precede, apres que les 
35 cloisons de separation moulees 11 formees du melange 21' 
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introduit dans le - moule 20 aient- ©te ^durcies par reaction 
ou. agglutinees . a sec, on. separe^ les- cloisons de separation 
moulees 11 du moule 20, on les soumet a un traitement de 
detachement et on les reunit a la. plaque arriere 10. Enfin, 
5 on. cuit 1* ensemble pour realiser une liaison integree . On 
peut egalement fabriquer de cette maniere le substrat 
d'affichage a plasma 1. . 

Sinon, une fois que ^ les . cloisons de separation 
moulees formees du melange 21 introduit dans le moule 20 
10 ont ete durcies par reaction ou - agglutinees a . sec, on 
separe les cloisons.de separation' moulees du moule 20, on 
les soumet a un traitement de detachement et on les cuit. 
On place en contact les cloisons de separation moulees et 
. frittees avec la plaque arriere 10 et on les reunit \par 
15 contact •thermique sous pression ou par cuisson simultanee. 
On peut egalement fabriquer de cette maniere le substrat 
d'affichage a plasma 1. ^- 

En d 'autres termes , on . peut reunir les cloisons 
de separation moulees formees du melange 21 a la. plaque 
20 arriere 10 independamment du fait .que. les elements devant 
. etre . reunis - entre eux sont .cuits ou non; cuits ou sont 
soumis a un traitement de detachement. . 

. : Etant donne que les cloisons de separation 

peuveht etre formees en -une seule etape conformement aux 
25 precedes de fabrication mentionnes- - precedemment , le 
• processus de fabrication peut etre raccourci. En- outre, 
etant donne que la cloison de separation 11 est formee par 
" copiage de la forme de surface interieure des cavites 20a 
du ^ moule 20, on peut former de fa^on precise une forme 
30. precise. II en resulte que, grace au precede de fabrication 
' selon la presente invention, on -peut preparer d * une ^maniere 
tres precise les cellules d *.af f ichage , c'est-a-dire. que la 
difference maximale des valeurs mesurees dbtenues par 
mesure des longueurs de 45 . lignes de 1000 cellules est 
35 egale a 0, 05 mm ou moins . .. . . 
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• L'Slectrodfe ■12 disposee sur- la surface- inferieure 
de la cellule 13: doit, etre formee sur . la surface de la 
'plaque arriere- 10 avant. que la cloison de separation soit 
reunie'. 

.5 , On va- -decrixe' ci-apres le : precede pour former 

" ^^^im^jltan^m^nt ^T* electrode 12 /et ' la "cloisoiT- de- -separation ^ 

.11. . . - , ■ '. - 

■ Gomme' represente sur la figure ,9a, on. prepare un 
, moule 20, • qui est pourvu de cavites 20a possedant une forme 
10 correspondant a la forme de; la cloison de separation . 11 , On 
applique un.materiau 22 pour electrodes pour former 1' elec- 
trode 12, sur une partie convexe ZOh disposee entre les 
cavites, 20a du moule 20 . Le materiau 22-..pour electrodes est 
un melange forme d'une plite 'mitallique ' ou d'urie poudre 
-15 metallique et d'uh. liant y compris des additlfs brganiques 
/ ■ et des solvants. On applique le materiau 22;, pour electrodes 
sur une plaque plane separee et on repousse la plaque plane 
' centre les parties convexes .20b. du moule 20 de maniere a 
transferer le materiau : 22 ppur electrodes aux parties 
■20 convexes 20b. Sinon, on peut appliquer le hateriau 22 pour 
, electrodes aux parties convexes 20b du ; moule 20" . par 
serigraphie ou en utilisant des rouleaux. 
.-. . \ Ensuite, comme materiau pour les clpisons de 

. separatiori 11 , ' on prepare le melange . 21 forme d 'une poudre 
•25 . ceramique ou d'une- -poudre de verre et un liant y compris 
. des ' additifs' brganiques et " des solvants, sous la forme 
.d'une pate molle par exemple. On introduit ce melange en. 
• forme de pate ..dans les cavites 20a du moule 20.- A cet 
instant, la surface du materiau 22 pour . electrodes est de 
30 niveau avec la surface du melange 21 s.ur la figure 9a. 
Cependant, le melange 21 peut recouvrir le materiau ■ 22 pour 
electrodes. Dans les deux cas, les cloisons de separation 
moulees sonf fabriquees dans un etat dans lequel il 
n'existe aucun interstice entre le melange 21 et le 
35 materiau 22 pour electrodes. > 
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D * autre • part, on prepare- separement la plaque 
arriere 10 formee d'une ceramique ou de verre. On - repousse 
les cloisohs de separation moulees comprenant le melange 21 
et 1' electrode 22 et inserees dans le moule 20, contre la 
surface de la plaque arriere 10, puis on realise 1* integra- 
tion et la cuisson par sechage. Ensuite on retourne le 
moule 20 avec sa face superieure tournee vers le bas comme 
re'presente sur la figure 9 b; et on • le retire. II en resulte 
que les cloisons de separation 11 formees du/ melange 21 et 
du materiau 22 pour electrodes sont transferees alternati- 
vement a la plaque arriere 10, tout en etant reunies d'un 
seul tenant a cette plaque. Enf in en . cuisant 1 ' ensemble , on 
peut fabriquer le substrat d'affichage a plasma 1 
represents sur la figure lb. 

Dans le precede mentionne precedemment , on reunit 
simultanement les cloisons de separation moulees 11 et " le 
materiau 22 pour electrodes a la plaque arriere 10 dans^un 
etat nori cuit, et finalement on execute la cuisson 
simultanee de 1' ensemble. Cependant on peut faire chauffer 
et cuire d'une maniere independante , par avance, les cloi- 
sons de separation moulees 11 et le materiau 22 pour 
electrodes et on peut les reunir a la plaque* arriere 10 par 
contact thermique sous pression ou bien par adherence. En 
d'autres termes , la reunion . des cloisons de separation 11 
et du materiau 22 pour electrodes a* la plaque arriere ^ 10 
peut etre executee independammentdu fait .que les elements 
devant etre reunis entre eux sont cuits ou non ou sont 
soumis a un traitement -de detachement*. 

Ci-apres, on va decrire le precede de fabrication 
d*un substrat incurve . 

Lors de la ^ fabrication d'un substrat, on dispose 
des cloisons de separation moulees, obtenues au moyen du 
remplissage des cavites du moule avec le melange, sur la 
plaque arriere lors de -la seconde etape • du procede 
mentionne precedemment . Lorsqu'on place le cote ^ de . .la 
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: plaque- arriere du substrat sur un support;, dont la surface 
. V 'superieure pbssede ;un rayon, de courbure predetermine , et 
. / qu;on la soumet a une haute temperature lors d'yn processus 
Vde chauffage . ulterieur, . .la plaque arr.iere . se ramollit 
5 ■ legerement , et se . cintre sous- I'effet de son propre poids. 

TDe ■ ce'V'f ai"t';'"";"la—'surf ace" r'inf er ieure -de- -la pl^aque - arriere ._ 

vient en contact avec la surface superieure du dispositif 
de support incurve et est incuryee ; Le support utii4.se de 
• . cette maniere doit etre realise en un materiau qui ■ n' est •■ 
lb:; pas deforme ■ a la temperature de chauffage, ne prpvoque 
auGune reaction avec la plaque ' arriere a une temperature 
•■ j^levee et ne colle pas , a la plaque arriere. ■ 

Le traitement thermique pour la formation d'une 
' configuration ccsurbe' est execute .moyenriant l' utilisation-, 
15 d'un processus de chauffage, lors duquel les cloisons de ■ 
. separation m6ulees sont frittees; iorsqu Von fait- cuire et on 
.. . reunif.'les- cloisons de separation moulees. a la plaque 
; . arriere fom^^ verre lors de la 

, . seconde etape ; de faqton plus specif ique environ. 400 ^a 
20 ..600*C. En outre, on execute le traitement thermique pour la 
. . .formation, de la. partie incurvee en utilisant un processus 
. . de chauffage, lors duquel ,. une f bis que , les. cloisons de 
separation sont. reunies , d'un. seul- tenant a ; la • plaque 
arriere, on applique le' materiau pour .-e sur la 

25 ' surface arriere 'de la-, cellule : entre deux cloisons de 
• ■■ separation adjacentes et • on ie fait cuire entre . 400 et 
■ 7 00 •C. En outre, on execute le. traitement- thermique pour, la 
" formation de la configuration incurvee en utilisant un; 

procede, selon lequel, apfes avoir applique .ia substance 
30 . luminescente sur la surface inte'rieure de la cellule, on 
fait cuire le film de. substance luminescehte entre 200 et 
400'C. En outre, on peut. naturellement egalement utiliser 
un processus de' chauffage independamment, des processus de 

chauffage mentionnes precedemment . 
35 II est particulierement preferable que les 
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cloisons de separation moulees et la -plaque^ avant plane 
soient ■ frittees et reunies - entre elles pendant le 
traitement de chauffage utilise . pour la formation de 
configurations courbes . La gamine de temperatures de 500 a 
600*C est la plus appropriee . 

Lorsque la plaque arriere et . les cloisons de 
separation sont realisees par exemple en verre, la tempera- 
ture reelle du traitement thermique et la duree de traite- 
ment different en fonction du point de ramollissement , du 
point de fluidite, du temps, de devitrification, etc. du 
verre. La temperature doit etre de preference situee dans 
la gamme comprise entre environ 400 et 600 'C, et la duree 
de traitement doit etre situee dans la gamme de 10 minutes 
a 4 heures . Si la temperature de traitement thermique est 
inferieure a 400 'C ou si la duree de traitement thermique 
est inferieure a 10 minutes, la plaque arriere n*est :pas 
suffisamment cintree, et on ne peut pas obtenir la forme 
desiree du substrat. D* autre part, si la temperature de 
traitement thermique est superieure a 600 "C ou si la duree 
de traitement thermique est superieure -a 4 heures, I'ep^is- 
seur de la plaque arriere peut varier.- ^ : 

Lorsque la plaque arriere et les- cloisons de 
separation sont formees d'une ceramique, la temperature de 
traitement thermique doit etre de preference situee, dans la 
gamme de 400 a 600' C, et la duree de traitement doit etre 
situee de preference dans la gamme de 2 a 48 heures pour 
les memes raisons precisement que dans le cas des cloisons 
de separation formees de verre. 

Lors de la reunion de la plaque avant a la plaque 
arriere incurvee, il faut executer de preference . un 
traitement thermique comme decrit ci-apres : on applique un 
verre a bas point de fusion aux .parties ,d*extremite 
superieures des cloisons de separation situees sur la 
plaque arriere, on aligne la plaque avant avec la plaque 
arriere et on la reunit a cette derniere, on fixe ; la 
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peripherie du substrat. avec des .gabarits, puis on .appliqu.e 
un. - traitement thermique 'au substrat pour .realiser la 
liaison , thermique. Comme conditions de traitement. dans ce 
cas/ la temperature doit etre de preference si.tuee dans la 
gamme comprise . entre environ 100 et .450rc / et ' le. . temps de 

^ t r a i t errieii t" do i t ^de ^pr e f e r en'ce ' e t ue ^ dans ia^ gramme de^ 2; 

a .12 heures*. Comme pression appliquee a la. plaque arriere 

..pendant le traitement,; une basse pression {d I'eriviron, ■ 0 , 05 a 
l .,10^ ' Pa est suf f isante . , est' pourguoi on peut obtenir une- 

' pression ■/suff isantey dans' ^ la partie/ centrale de la plaque 
arriere compte tenu de la deformation .avec une forme courbe 
cohvexe de la plaque arriere. moyennant .une simple fixation 
de . la peripherie de la plaque arriere. En outre >• on peut 
egalement utiliser un. precede d * application d*une pression 
moyennant 1' utilisation d* une pression. hydrostatiqu'e , d'une. 
pluralite . de petites . tiges . ou de galets de ' compression, 
pourvu ' qu ' il n ' existe aucune * limitation imposee , '[[ aux 
dispositifs de production,. ■ ; : 

.La plaque arriere .n* est pas limitee a une palque 
arriere f ormee de . verre oii d* une ceramique , mais on peut 
egalement; utiliser une plaque arriere -f ormee d*un metal ou 
analogue, pourvu qu'il puisse etre cintre avec . une .forme, 
convex'e * au moyen d ' uri traitement thermique pendant le 
precede de fabrication pu bien au moyen /d'un processus _ de 
traitement thermique indepehdant, et qu/il puisse etre 
aisement ramolli -par chauffage lors de . 1 ' etape. de reunion 
de la plaque arriere a la-plaque avant.-- 

Comme verre • a bas point de* fusion pour^ I'etablis- 
sement de la liaison, du verre a . base de chaux et de soude 
convient eh ce qui cbncerne le point de fusiori et .le cout 

:du verre. Le. verre peut etre applique selbn differents 
precedes, comme par exempie le precede de . serigraphie et le 
precede par ^ transf ert . Un precede de structuration 
permettant d 'adapter, une structure aux configurations* des 
cloisons de separation permet de commander efficacement la 
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quantite de verre devant etre appliquee, bien que cette 
structurat ion ne soit pas particulierement necessaire. 

Comme poudre ceramique* pour la cloison de 
separation 11, on peut utiliser une ceramique a base 
d'oxyde, tel que de l*alumine {AI2O3) et de la zircone 
(Zr02); une ceramique qui ne soit pas a base d'oxyde, tel 
que du nitrure de silicium (Si3N4), du nitrure d.' aluminium 
(AlN) et du carbure de silicium (SiC);. ou de 1' apatite 
{Ca5(P04)3 (F, CI, OH)). On peut ajouter differents agents 
facilitant le frittage en des quantites desirees a ces 
types de poudre de ceramique . 

En outre, lorsque le verre ou la ceramique pour 
les cloisons de separation possede une faible constante 
dielectrique , des charges peuvent aisement se deplacer. 
Lorsqu'on utilise un tel verre ou une telle ceramique pour 
un dispositif d*affichage a plasma, la luminositeiv du 
dispositif peut etre amelioree. En particulier, il ^^^st 
preferable d' utiliser un verre ou une ceramique possedant 
une constante dielectrique egale a 7 ou moins . . ^ 

Comme agents facilitant le frittage, on peut 
ajouter de .la silice (Si02), de la chaux ' (CaO), de 1 ' oxyde 
d'yttrium (Y2O3), de la magnesie (MgO), etc. a la poUldre 
d'alumine; on peut ajouter 1 * oxyde d'yttrium (Y2O3) et les 
oxydes d' elements des terres rares, tels que le cerium 
(Ce), le dysprosium (Dy) et I'ytterbium (Yb), a la poudre 
de zircone; on peut ajouter de 1 ' oxyde d* yttrium (Y2O3), de 
I'alumine (AI2O3), etc. a la poudre de nitrure de silicium; 
on peut ajouter les oxydes (Re203) de 1* element 3a du 
tableau periodique . ou analogues a la poudre de nitrure 
d'aluminium; et on peut ajouter du bore (B), du carbone 
(C), etc. a une poudre de carbure de silicium, et ce en des 
quantites desirees . 

Comme , poudre de verre pour la cloison de 
separation 11, on peut utiliser differents verres contenant 
un silicate comme ingredient - principal et contenant 
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egalement un o.u/.plusieurs 'types de materiaux t^ls que le 
plbmb :{Pb), le souf re (S )> le . selenium CSe ), I'alun, -etc. . 

: . On' peut utiliser de facjon, appropriee - des 
partLiculeS' de ciramlque • ou de verre ayant un diametre dans 
la gamme Gallant d'environ, 50 jam a une taille inferieure au' 
micron .^ De f a^oh; plus' " specif ique7~le^ rdiametre doit ^etre: ^ 
sitae dans aa gamme de 0,2 a 10 m ou de preference dans la 
gamme de 0 , 2 a 5, |im. \ ' " / 

- ' " En outre, .on peut . utiliser , / corrime . additif s, 
:organiques devant etre a joutes a ; ^a , pd de ceramique oa. 

de verre,. une resine uree, une resine melamine, une resine ■ 
phenolique, / une resine epoxy, une resine de . polyester 
ins.ature, une resine alkyde, une resine urethane, de; 
1* ebonite , du silicate , de: polysiloxane etc : Comme moyens 
pour durcir par; reaction ces additif s^ organiques , on peut 
utiliser le thermodurcissement le durcissement ' par . irra- 
diation a ,1' aide jd'un rayonnemerit ultraviolet , le , durcisse- 
ment! par: irradiation . avec . des rayons . X, etc. Parmi ces 
rnoyens, le thermodurcissement, est le/ mieux apprgprie si ■ on 
considere les operations et les disppsitifs, et une resine 
polyester insaturee est la mieux .appropriee si on considere 
la duree. de vie utile. 

En CG . qui concerne la composition, des additifs, 
organiques mentionnes precedemment , cet'te composition doit, 
posseder une faible yiscosite de maniere- a maintenir la 
fluidite et la capacite de mise en^ forme du melange .de la 
poudre ceramique ou de la poudre de! verre . et des agents 
f aci litant le f r ittage . D ' autre part ,, lorsqu ' elle , est - 
durcie, il est souhaitable que la. composition possede une 
capacite suffisante a conserver .sa forme. Sur la base de 
ces considerations," - lorsque la quantite ..de la poudre 
ceramique ou de la poudre de verre est de 100 parties, en, 
poids, la quantite formee par . les additifs organiques doit 
*4tre de 0>5 partie en poids ou plus et de 35 parties en 
poids ou moins compte tenu .de la contraction des .cloisons 
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de separation^ moulees , due au ' diircissement . En particulier, 
pour reduire la contraction ' pendant la cuisson, la. quantite 
doit etre de fagon appropriee situe dans la gamme de 1 a 15 
parties en poids . * . - - - . . 

5 ' En outre, comme solvants devant etre ajoutes'dans 

le ' melange 21, on peut utiliser^ tous les solvants sans 
aucune limitation, pourvu qu'ils soient compatibles avec 
les additifs organiques mentionnes precedemment . Par exem- 
ple/ on peut utiliser des solvants ''aromatiques tels que le 

10 toluene, le xylene, le benzene et les phtalates; des 
alcools superieurs tels que I'hexanol, I'octanol et le 
dodecanol; des alcools polyhydroxyles et leurs derives, 
'tels que 1 ' ethyleneglycol , le diethyleneglycol , 1' ether 
methylique de diethyleneglycol, le triethyleneglycol- et 

15 1* ether phenylique de triethyleneglycol ; des oxyalco'ols; 
des esters tels qu ' un. acetate, tel que l*acetate de butyle, 
et un glyceride. 

En particulier , les phtalates et les oxyalcools 
mentionnes precedemment peuvent etre utilises de fiagon 

20 appropriee. En outre, pour permettre une . evaporaftion 
graduelle des solvants, on peut utiliser con jointement ^deux 
ou plusieurs types des solvants mentionnes precedemment/ 

En outre, lorsque la quantite de poudre ceramique 
* ou de . la poudre de verre est de 100 parties en poids, la 

25 quantite en . solvant doit etre de 0,1 partie en poids ou 
■ plus pour conserver la capacite des cloisons de * separation 
moulees a conserver leur forme. D' autre part, la quantite 
du. solvant doit etre de preference de '35 parties en poids 
ou moins, etant: donne qu ' il est souhaitable • que la 

30 viscosite du melange de la poudre ceramique ou de la poudre 
de verre et des additifs organiques soit faible. Lorsqu'on 
prend en compte la contraction pendant le sechage et la 
cuisson, il est part iculierement preferable que cette 
quantite se situe dans la gamme de 1 a 15 parties en poids. 

35 Dans le precede de fabrication selon la presente 
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invention, pour reduire . le • degre- de' contraction des 
clbisons, de separation moulees lorsque^ les cloisbns de 
separation ' f ormees du melange tire - du moule: sont cuites . 
pour former les cloisons "de- separation, on peut ajouter un 
organosillcie ( designe dans • la suite par I'expression 

cbmpdse' de silicate orgahique)- au- melange -de--l-a- poudre 

ceramique ou de:la poudre de verre et du liant. 

:■ Comme composes- de silicate, organiques, on,, peut 
utiliser -.des composes du silane, tels que du tetramethoxy- 
.silane, du trimethoxyinethylsilane, du dimethoxyiriethyl- 
silane,- du m6thoxytrimethylsilane, . du tetraethoxysilane, du 
triethoxyethylsilane, du diethoxydiethylsilane , de 1 ' etho- 
xytriethylsilane, du trimethoxyethylsilane , du. dimethoxydi- 
ethylsilane et dva . methoxytriethylsilane; et on peut 
utiliser des polymeres non alcoolises de ces .composes dont 
on a enleve les "fonctions alcools . 

En outre, comme composes formes, de silicates 
organiques, .on peut utiliser de preference ce.ux qui 
possedeht des . groupes. fonctionnels organiques reactifs. Les 
groupes fonctionnels organiques reactifs sont des groupes 
.fonctionnels aptes a etre polymerises sous I'action de la 
chaleur, d'une irradiation par un rayohnement ultraviolet, 
d'une irradiation avec des faisceaux d'electrons ou d'ini- 
tiateurs de polymerisation, et' de fa9on plus specifique 
incluaht le groupe vinyle,. le. groupe' acrylate, le groupe 
epoxy, : le groupe . urethane , ' le groupe amino, .le groupe 

phenol, etc. . 

. '. Des composes- de silicates organiques ..ayant ces 

groupes fonctionnels peuvent inclure le polymethoxydime- 
thylsilane, le viny.ltrietoxysilane, le trimethoxysilane de 
vinyle, le Y-methacrythoxypropyltrimethoxysilane , . le ^-(3,4 
epoxycyclohexyDethyltrimethoxysilane, le y-glycidoxy- 
propyltrimethoxysilane, le N-^- ( aminoethyl ) -y-aminopropyl- 
trimethoxysilane, le N-phenyl-Y-aminopropyltrimethoxysilane, 
le -y-trichloropropyltrimethoxysilane , etc. 
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En outre, parmi . les -composes de. silicates organi- 
ques mentionnes . precedemment on peut utiliser .deux ou plu- 
sieurs types de ces composes conjointement en plus de 
1 * utilisation d*un. • seul type . La . quant ite appropriee . du 
compose de silicate organique: doit etre situee. dans la 
gamme de 5 a 60 parties en poids - lorsque la ; quantite de 
poudre ceramique ou de la poudre de verre est de . 100 par- 
ties en poids . Si cette quantite est inferieure a 5 parties 
en poids, le compose ne permet pas . de reduire la con- 
traction des cloisons' de separation pendant la cuisson et 
ne peut egalement pas empecher la deformation des cloisons 
de separation pendant la cuisson. pVautre part, si la quan- 
tite est superieure, a 60 parties en poids, il .s*est con- 
firme qu ' une - f issuration est susceptible de • se .produire 
pendant la cuisson en raison de la reaction d * elimination 
des fonctions alcools du silicate, ce qui conduit a des 
resultats. indesirables . En particulier, la quantite- de com- 
poses de silicate organique doit etre situee, de fatjon tout 
a. fait, -appropriee, dans la gamme de 5 a 40 parties en 
poids . . • . ^ 

. \ En outre, comme element i d ' electrode 22' devant 

etre forme con jointement avec les cloisons de separation 
selon la presente invention, on : peut utiliser une pate 
formee d'un seul* constituant Ag,. Pd, Pc, Au, W ou analogue, 
ou une pate incluant une combinaison de ces constituants . 
En outre, on , peut egalement - utiliser un melange d'une 
poudre de ces metaux et d'un liant y compris des solvants 
et des additif.s organiques,. 

La fabrication' du moule 20 conformement a la 
presente invention. .n*est : pas lim.itee a un materiau 
particulier. On peut utiliser n'importe quel materiau, 
pourvu que ce materiau ne pose aucun probleme lors du 
durcissement des additifs organiques. Par exemple on peut 
utiliser un metal, de la resine, du caoutchouc, etc. Lors- 
que cela est : necessaire , on peut soumettre le moule 20^ a un 
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. traitement de ■ surface, ...telle qvi ' une enduction superfi- 
. • cielle pour ameliorer la separation;, • du moule. et empecher 

.r'.usure. ■■• ' '■' 

: : ' .■ La plaque arriere .10 est une feuille a vert non 

5 cuite ou un corps fritte- tel qu Vune feuille ; a -vert.. Bien 
• - ■■ -qu"e - la^- -f abricat ion de "plaque -^arriere ...10.. ne so.lt „pas l.imitee.^ 
a un materiau particulier, le...materiau.. sera une feuille a 

■ ■. vert de differentes. ceramiques, . differents ^substr.ats en 

■ . - .Wrre -en ceramique,, •.etc..; . En • particulier ,.-'il: est 
10 'souhaitable. que le coefficient de dilatation, thermique du 

materiau .soit proche de ' cfelui de .^a/ cloison de ^ separation 
' 11.' Eli. tant que substrat en verre,.. on , peut , utiliser un 

• verre .relativement bon marchi, • comme par exemple un verre 
de chaux sodee et un verre contenant des charges minerales 

15. distribuees, utilisees pour, corriger la .deformation du 

. verre de chaux' sodee . . ' ' ' 

, La reunion des .■cloisons. de separation moulees, 
formees par le melange 21 et le, materiau 2 2 pour electrodes 
a la plaque arriere 10 peut etre executes au.moyen d'un 
20 contact sous pression sans intervention d'un 'quelconque 
. materiau ent re eux. Cependant, on peut utiliser un adhesif 
mineral ou' un adhes if organique. 

En outre, ■ lorsqu'on place .•■ les cloisons de 
separation- moulees formees du. melange 21 en contact avec la 
'25 plaque arriere 10 en appliquaht une pression ou bien lors- 

• qu- on place les cloisons de separation ' moulees formees du 

■ melange 2l .et du materiau .22 . 'pour electrodes en coritact 
' avec la plaque arriere 10 ; en appliquant une pression,- on 

.peut utiliser differents agents- de ' couplage, comme par 
30' exemple un agent de couplage a base de silane, un agent de 
- ■ couplage a base de titanate et .un agent de , couplage a base 
d'aluminate, pour ameliorer la performance de contact. En 
particulier, on utilise 1 • agent de couplage a base de 
.. silane de fa?on tout a fait pref erentielle en raison de sa 
3 5 haute react ivite. 
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En outre, le contact' des cloisons . de separation 
moulees formees par le melange 21 avec la plaque arriere 10 
sous 1* action d'une pression doit de preference etre etabli 
moyennant 1 ' utilisation d ' un dispositif produisant une 
pression hydrostatique pour obtenir une application de 
pression uniforme. La pression doit etre situee dans une 
gamme dans laquelle elle ne deforme pas le moule 20. Bien 
que la gamme de pression depende de la resistance du. corps 
formant moule 20, une pression d* environ 10^ Pa convient 
lorsque le moule 20 est forme de caoutchouc silicone par 
exemple. 

En outre par exemple, on peut ajouter au melange 
21 des agents tensio-actif s , tels qu ' un ether de 
polyethyleneglycol , un alginesulf onate , du polycarboxylate 
et un sel d * alkylammonium , de maniere a ameliorer la 
dispersibilite de la poudre ceramique ou de la poudre de 
verre. La quantite de 1' agent tensio-actif doit se situer 
de preference dans la gamme de 0,05 a 5 parties en poids en 
vue d'ameliorer la dispersibilite et la decomposition 
thermique, lorsque la poudre ceramique ou de la poudre- de 
verre est presente en une quantite de -100 parties en poids. 

En outre, on peut ajouter au liant . dans .^-^ le 
melange 21 un catalyseur de durcissement designe comme 
etant un accelerateur de durcissement par reaction ou un 
initiateur de polymerisation. Comme catalyseur de durcisse- 
ment, on peut utiliser un peroxyde organique ou un compose 
azoique. Par exemple, on peut utiliser un peroxyde de 
cetone, un peroxyde de diacyle, un peroxy-cetal , un peroxy- 
ester, un hydroperoxyde , un peroxy-carbonate , du peroxy-2- 
ethylhexaonate de t-butyle, du bis ( 4-tert-butyl- 
cyclohexyl )peroxydicarbonate , du peroxyde de dicumyle, etc. 
en tant que peroxyde organique et comme compose azoique, on 
peut utiliser du azobis ( iso-butyronitrile ) . 

Forme de realisation 1 

Pour evaluer le substrat d'affichage a plasma et 
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son procede. ..de f abrication , conf ormement i la presente 
Invention , on a prepare Ccpmme ; indique ci^apres . des, echan- 
tillons du melange en forme .'de pate 21. , On ' a melange. ;de 
I Val'umine ' CAI2O3 ) . de la zircpne ( ZrO^),, du nitrure de 
5 silicium (Si3N4)- et ^du nitrure d * aluininium (AIN) possedant 
- charcun un~ diametre; moyen^~de particui/es dans la -gamme- de- 0 , 2 
a 5 |iin comme^' constituants principaux, en tant . q^^^ 
f acilitant le frittage connu. mentiorine : pr.e ; ^.^^ 

qu ' ir est necessaire. 'pour obtenlr une . poud;re\/C^f amique . On 

10 / reiiriit des .compositions:.; de liants vrecensees , en ' tant 
qu* echantillons NM [ a N' 7 ■ dans le TABLEAU 1- a via poudre 
,/ ceramiqu en une quantite de 100 parties ien poids et on' 
melange I ' ensemble dans un melangeur pour • regler. . . la 
viscosite, ce qiii permet d'obtenir les echantillohs. du 

15 . melange: 21 analogue a une pate . Les types des eompositions 
de • Hants indiques dans le TABLEAU 1 spnt connus. sur la 
base des materiaux indiques dans le TABLEAU 2 . 
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^ TABLEAU 


,2 . 




Symbole 


Mater iau • 


Ingredient principal 


^ : (1) 


Alumine 


de la " p d r e c e r am i q u e " 


; (2) " 


- Zircone ■■ ••. . ; • • ^' 




- (3) . 


Nitrure de silicium 




(4) 


Nitrure d ' aluminium 




. (1) 


/ Phtalate de diethyle - 


Solyant\^, * 




Octanol ' : . . ■ 




(.3 ) 


^ a-terpineol. 


Additif/ : 


(1) 


Resine epoxy 


organ ique ■ 


. (2) 


Polyester instature 




( 3 ) 


Methylc^llulose; 
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On a supprime la mousse du melange prepare 21 a 
I'aide d'un dispositif a production de vide, on a applique 
le melange goutte-a-'goutte sur les faces des cavites ;du. 
moule 20 forme de resine silicone, et on a applique- et 
envoye le melange daris les cavites 20a de maniere a former 
, line f euille moyennant' 1 ' utilisation du_ procede a racle'.. 

La forme- de^ la cavite 20a correspond a la forme 
de la clbison de separation 11 representee sur les figures 
la et lb et est lin trapeze inverse. La largeur de la cavite 
20a diminue lorsqu ' on" passe • de l ^ arriere pour .. aller .vers 
l/avaht. Les dimensions de la cavite .20ai orit ete deter- 
minees en fonction des, ppssibilites , de contraction pendant 
lacuisson de sorte que ,le pas de repartition des cellules 
etait egal a 220 ^im, la largeur t2 de la partie de base de 
la cloison de separation etait egale . a 110 \m, I'epaisseur 
tl de la partie d*extremite superieure de • la. cloison de 
separation etait de 50 ^m, 'la largeur de l'ouverture dans 
la surface superieure de la cellule etait de 170 ^im, la 
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largeur de la surface inf erieure de la cellule etait de 
50 }m et la hauteur de la cellule (hauteur de la cloison de 
separation) etait de 100 lom apres le frittage. 

On peut executer le traitement de suppression de 
la mousse apres avoir rempli le moule 20 avec le melange. 

Ensuite, on a place la plaque arriere plane 10 
formee d*un corps fritte en ceramique similaire a celui 
forme par le melange - 21, sur la surface du melange 21 
introduit dans ; le moule 20. On a place le melange situe 
entre la plaque arriere 10 et le moule 20 dans un four tout 
en appliquant une pression d'environ lO'^ Pa entre la plaque 
arriere 10 et le moule 20, et en executant un thermodurcis- 
sement lOO'C pendant 45 minutes. 

Une fois acheve le thermodurcissement , on a 
separe du moule 20 les cloisons de separation moulees 
formees du melange et placees en contact avec la plaque 
arriere 10, et on a fait secher les cloisons de separation 
'moulees situees sur la plaque arriere 10 a 120 *C pendant 5 
heures, et on les a tout d'abord maintenues dans "^une 
atmosphere d*azote a 250''C pendant 3 heures , , puis on les, a 
soumises a un traitement de detachement a 500*C pendantr; 12 
heures." Ensuite/ on a maintenu les cloisons de separation 
moulees contenant de I'alumine comme const ituant principal , 
dans de 1 ' air atmospherique a 1600 •C pendant 2 heures . On a 
maintenu les cloisons de separation moulees contenant de la 
zircone comme constituant principal, dans un ^ air 
atmospherique a 1450'C pendant 2 heures. On a maintenu les 
cloisons de separation moulees contenant du nitrure de 
silicium comme constituant principal, dans une atmosphere 
d* azote a 1650 pendant 10 heures. On .a maintenu .les 
cloisons de separation moulees contenant du nitrure 
dValuminium comme constituant principal dans une atmosphere 
d' azote a 1800 "C pendant 3 heures . Par consequent, les 
cloisons de separation moulees ont ete cuites et reunies 
d'un seul tenant a la plaque arriere, ce qui permet . d ' obte- 
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nir le substrat d'af f ichage .a plasma 1 selon. la presente 

invention. , 

On a prepare un iexempl.e cpmparatif tel que decrit 
ci-apres. On a a joute.de la methylcellulose et du a- 
terpineol a la poudre ceramique cbntenant de I'alumine 
conune-- const ituan-t^.prinGi-pal,..qu 'on a. malaxes,^, ensemble^ 
indique .en tanf qu' echantillon' N'a dans , le TABLEAU 1, ce 
qui. a permis d'obtenir:; une pate d' impression . En utilisant . 
la pate d 'impression , on a. repete 1' impression en fonction 
duproceded' impression de films epais, et en tant qu'exem- 
ple Gomparatif , on a, obtenu un ' substrat d 'aff ichage a 
plasma 1 comportant. les cloisons de separation possedant 
les memes specifications -que celles des _ cloisons de 
separation .11 mentionnees precedemment . 
15 En utilisant les substrats. 1 realises en tant que 

formes de realisation, et I'exemple comparatif ainsi, 
obtenu, on a iriesure- la rugosite de" surface des cloisons de 
separation. 11 en utilisant un appareil de mesure de 
■rugosite de surf ace . du type a, contact ( SURFREGORDER SE- 
20 2300) .. En outre, pour obtenir la precision des cloisons de 
separation 11 sur les dimensionsV on a mesure. les longueurs 
■ de 45 lignes de 1000 cellules en utilisant un, micrometre, 
. et on a obtenu pour chaque echantil Ion la . difference 
maximale des val.eurs mesurees . La rugosite de surface et la 
25 difference' maximale sont indiquees dans le -TABLEAU III. 
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TABLEAU 3 







4\ W V*' 0 X W ^ 


Pr^c i_s ion 

K X W ^ ^ ^ ak> i i 


Porme. -de - . 




1 ' <^ r'h ^ n — 




SUIT les 


la ce 1 ~ ■ 


5 


tillon 


face 


dimen- 


iule-- ^ Remarques\ 






Rmax |jLm 


sions ('mm) 

■ . ■ _ 


d'aff i-^ - 
chage 




1 


12 

J. , £s 


< 0 , 05 


\»f W Jv JL» w ^ ^ 


10 


2 ■ 


1,7 


** 


If . ■ * 




3 


,1.,3 


^ ■ ft 


If 




4 


1 , 4 


1! 


.If ■ 




5 


1,7 


H 


f 1 




6 


1,8 


11 


If 


15 


7 


1,3 


If 


If , . 




8 • 


6,7 


0,-3 5 


Incorrecte Partiellement 



ecrasee 



"11 en resulte que, dans le cas de 1 * echant i^llon 

20 c'est-a-dlre l*exemple comparatif , - comportant f^les 

cloisons de separation 11 formees au moyen du pro'cede 
d*impression a film epais, la rugosite de surface Rmax^^des 
cloisons de separation 11 est de 6 , 7 ^im et la difference 
maximale de longueur de 1000 cellules, utilisee en tant que 

25 valeur pour evaluer la precision sur les dimensions, est de 
0,35 mm. Dans les echantillons N'l a N"7 des formes de 
realisation de la presente invention, la rugosite de 
surface Rmax est egale a 1,8 |jm ou moins, et la difference 
maximale de longueur de 1000 cellules est de 0,05 mm ou 

3 0 moins, independamment du type de la poudre ceramique. On 
comprendra que des formes de realisation de la presente 
invention sont nettement superieures. En outre, aucune 
deformation n'a ete detectee dans les cloisons de 
separation et dans les cellules d'affichage des formes de 

3 5 realisation. 
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La, presente invention n'est pas. limitee a ces 
formes ' de realisation:. II est etal?li que . 1 ' on peut obtenir ' 
les memes ef f ets , en utilisant de 1 'apatite ; {Ca5(P04)3 
(F, Ci, OH) ), duverre (Na20.CaO -55102 ) ou analogue en tant 
5 : que constituant principal , de la poudre ceramique . ' ' -. 

. -En— out-reT -la f orme - ■' du^^ -moule ,,^.20 _ utilise pour, 

• mouler les. cloisons de separation pour de'finir. les cellules 
d'affichage conf ormement a ^ la presente; invention- a ete 
expliquee ■ iors de la .description de la cavite 2Ga possedant 
10 uhe forme • trapezoidale inverse adaptee .a la .forme 
representee sur les figures la et 2a. Cependant, la fonrie 
V n'est pas limitee a celle representee sur , les figures. . 

Forme de realisation 2 

Ensuite, on a moule' les cloisons de separation 11 
15 ■ en utilisant les melanges 21 des echantillons N'l et. N'.2. 

conformement a la forme; de, realisation 1 et en utilisant le 
., meme. moule que celui de la forme de realisation 1 » on 
les a reunis a la plaque arriere , 10 . On a ensuite reuni le 
melange 21 pour , les cloisons de separation 11> dans un etat 
20 non cuit , a ' la plaque arriere 10; et on a reuni le melange 
, 21 pour les cloisons.; de separation 11, 4ans un etat cult, ,a 
• .la plaque,: arriere 10. En outre, a cet instant, on a utilise 
trois types de plaques arriere; 10 : urie plaque en ceramique 
' nbn cuite, une plaque en ceramique cuite et ,une plaque de 
25- verre. Dans ces combiriaisons, on . a . etudie 1 'apparition 
• d'une separation et d'une f is.sura.tion au moment de la 
cuisso,n et de .1 ' iritegrat ion , et • on a obtenu . les • resultats 
.■ ,. indiqu^s dans le TABLEAU 4. • ■ '• 
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. TABLEAU 4 



15 





Cloison de 
separation 


Type de la 


plaque arr iere 






moulee 


Ceramique 
non cuite 


• Ceramique 
cuite 


Verre 


1 


Non cuite 


( o ) 


0 


. X 




Cuite 


(o) 


(o) 


(o) 


6 


Non cuite 


(o) 


0 


X 




Cuite 


(o) 


(o) 


(o) 



(o) : Pas de separation/pas de fissure 
0' : Separation/f issuration partielie 
X : Separation/fissure 

Verre : Une composition de verre comprenant 70 parties en 
20 poids de verre au plomb et 30 parties en poids . 

d * alumine . " ' ^ ^ 

Conformement aux resultats, lorsqu'on a reuni'^'^'les 
cloisons de separation moulees non cuites f ormees du 
melange 21 contenant la poudre ceramique a la" plaque 
25 arriere 10, les cloisons de separation moulees se sont 
fissurees en raison de la difference de temperature pendant 
la cuisson, D'autre part, les cloisons- de separation 
moulees formees du melange 21 contenant la poudre 
ceramique, cuites au prealable, pouvaient etre reunies a la 
30 plaque arriere de verre sans qu'il n'apparaisse aucune 
separation ni aucune fissure. 

Forme de realisation 3 

Comme indique dans le TABLEAU 5, comme melange 21 
pour les cloisons de separation ,11 , on a prepare differents 
35 types de boues, c'est-a-dire differents types de suspen- 
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: sion-,' en ajoutant dif f ererits solvants dif f erents addrt^^ 
. - organiques :;-9t; certains agents : ; dispe rs if s a . la pbudre de 
verre possedant una taille' rrioyenne de- particuies de ,0,1; a 
•10 '"Mm (de pref erence 0 ,2 a- 5 urn) V On a introduit ees ; types 
5: • de' /melanges 21 sous 'forme: de ' boue:. dans les -cavites-' 20a du- 
^ ''"^ rTKDule ^To'^t ^on les ^"a ^sbumts a un ;t rait erne ntTde ^ suppress iron-, 
de la mousse. \:' " ; . ' y r „ ' 

: !r ■ \- :0n .a. place, la ^plaque arriere. eh •:yerrG;' 10 en 

' -i, *:;c6ntaet :'avec la surf ace 'du' moule 2Q sur le • cote ■ des ; cavites 
10 20a On a -soumis l ' ensemble a un'e - pfession et 'on 'I'a fait 
: : secher. 'Apres s'etre assure , que les. clbisons de ;separation 
■ * mouiees._ f ormees du -melange.^ 21 etaient; reunies 'a la plaque 
. ' arriere :10,. on/ a ''retire ' le ^ mcule\ - Ens^ui te, on a cuit^ 
.1' ensemble incluant, ■ ' la. .plaque . arriere 10 . entre 500 et. 
15 SOO'C,' ce qui a permis d.;obt,enir les substrats d^affichage 
■. ' a plasma ( echantillons ' n;^ 11 a' K\16 ); /v;,' : .r' ^ -. j ■ • , : 
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On " a - p^ep^^e - un ■ exerriple eo.ir-parat if coinine decrit 
cl-apres . \C6nf ormernent '.au :procsde de scracification cl-as- 
sique ,'a impression, on a repete- dix fois. des operations ■ die 
serigraphle . -et de' sechage pour- former les ■ cloisons de 
separation 11 sur la plaque arriere en . v^rre 10... On ^a cuit 

-Or Vfehsemble inclruant - -la- ^ plaque —arriexev -IG - entre---5 0 0 et- 
800 * G , ce qui a permis , d ' obtenir un' ■ subs t rat ./d * af f ichaqe/- a 
plasma en tant qu ' exemple comparat if ' ( eqtiant ilion N'17-)'. 
. ■ • En ce qui concerne 'les, subs trats . des formes 'de* 

•realisation . et. /de 1 ' exemple : ■ ccmparat if , .on a •-examine' la 

'forme des . ;''cioisons de separation 11 et. la " product ion ^ de= 
fissures' avec un microscope . bmoculaire, et les' resuitats 

.sont indiques dans le' TABLEAU 6. • 







/TABLEAU- 6 :\ > 


■ ■ ■ ' ' ^ ■ ■ ■ 




' , Forme' de la . 
cloison de 
separation 


Fissurat ion . 


• Dis location entre 
la c Ibis on . de sepa- 
r a t ion e t 1 ' e 1 e c - 
trode 


- ii;. ■ . 


Correcte' 


Nbn f issuree 


Non; disloquee . ■ 






Non f issuree , 


Noh disloquee 


:.13 




"Non f issuree 


Non disloquee ' 


: 14 - . 




■Non - f issuree. ■ 


" Non disloquee 


15 ." 


tt ■' ' ■ ' 


Non f issuree 


Non. disloquee 


16 ' 


Partiellement 
ecrasee 


Partiell'ement 
f issuree • - 


Non disloquee 


*17 


Forme indef inie 


Non f issuree 


Disloquee. 



* indique 1 ' exemple comparatif. 
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li en resuita que les- cioisons de separacion il 
f oriuees au "Lcyen du precede utilise ■ ^pour cbtenir 1 ' exsrripie 
couiparatif avaient une fornie ' indefinie. Les cioisons ae 
separation li' formees au raoyen' du precede selon la presente 
5 • invention possedaient— d'une maniere generale -.une forme 
correcte et ne presentaient aucune fissure,- bien gu'il 
existe un leger ecrasement, c ' es t pourquoi on comprendra 
■ que 1' on peut dbtenlr- des substrats d ' af f ichage . a plasma 
corrects meme lorsque la plaque arriere 10 et les cioisons 
10 de separation 11 sont realisees en verre. 

Forme de realisation 4 ■ 

Dans les conditions- de moulage -pour les echantil- 
lons N"ll a 16 indiques dans la description de- la f orme ■ de 
realisation 3, on a prepare des substrats, qui font un 

15" angle 9 entre la surface laterale lia de chaque cloison, de 
separation 11 et la . normaie a la-plaque arriere 10 qui -est 
reglee a 0", 2°, 15', 40° et 45"". Cependant, les substrats , 
pour lesquels I'angle 9 est regie -a une valeur superieure a 
45**, ont ete exclus etant donne, qu'ils etaient incor rects 

20. • sur la base de la definition. La hauteur de la cloison^v.,de 
separation etait ^ reglee a 200 urn et llepaisseur ,tl de.^: la 
partie. dVextremite superieure etait reglee a 50 ^m. 

En outre, on a prepare un exemple comparatif tel 
que decrit ci-apres . On a forme les cioisons de separation 

25 11. au moyen du procede de sablage, ce qui a permis ' de 
preparer un substrat. En d'autres termes, apres^ avoir 
applique et fait cuire du verre devant etre utilise pour 
constituer les ..cioisons de separation pour la, plaque 
arriere en verre 10, on a place un masque en resine 

30. photosensible , et on a elimine des parties inutiles par 
sablage, en formant ainsi les cioisons de separation 11 
(echantillon N'18) . 

On a applique la substance luminescente 16 sur 
les echantillons , et on a evalue la quantite de la subs- 

35 tance luminescente et la definition des cioisons de separa- 
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tion 11. On a eval.ue la definition comme etant superieure 
au pas de repartition, des cloisons de separation, et la 
iargeur des cloisons' de .-separation est plus petite. 

Comme ,indique.''' dans le TABLEAU ' 7 , pour obtenir une 
5 definition superieure e t " reduire la quant ite^ de substance 
lumiriescerite ' ^16'/ ^ on "'^comprendra 'qu il f aut que • 1 angle . se" 
situe dans "la -gamme' de 1 , a 45V et de preference dans la 
gamme; de 2 a 40 V: - 
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■Forme de. realisarion ■. 5- " \ >■ 

Ci-apres/'. dans I'exemple - N^13 de 'la: - forme ;de 
, realisation 4 pour laquelle. 1' angle ; est regie a 15 ', on 'a 
■forme les differentes parties chanf reinees / lib representees 
5 'sur' la figure ' 6 . au niveau de la partie d'extremite 
super ieufe". de ' la "cldlisori "deV separatTibn IIV ';'0n^ a'"apiplique ;^le 
materiau 12 . pour electrpdes et la' substance luminescente 16,. 
suir les parties chanf reinees; et on a soumis les substrats 
eomportant ces parties chanfreinees a ^ un test d ' emiss ion : de 
10 lumiere. Comme resultat,. il s ' est avere'.que 1 ' emission de'^ 
lumiefe de ces substrats etait meilleure. que' celle du subs- 
■ trat possedant le's. cloisons de, separation classiques 11, ■ , 
Fo'rme de' realisation 6'' 

(A)' On a applique ■ une. pate de , Ag en..tant que 
15 -materiau pour elect rode , sur :1a plaque plane,, on a repousse 
les 'cloisons de separation* moulees '20 centre la plaque 
plane" recouverte de cette. pate, on"a' transfere, le. materiau 
, pour , electrodes et 'on I'a applique aux parties convexes 20b 
.. du moule ^ 20 ,: puis ' on a execute directement un sechage . 
20; Ensuite, on' a melange .une poudre . de verre- possedant un 
- . diametre moyen de particules compris entre 0 , 2 et 10 pm (cie; 
' preference entre'. 0,2 et 5.-Mm) a un liant y compris', 
differents solvants, differents -additifs organiques et uh 
agent dispersif pour preparer- des melanges analogues' a une 
25 boue, indiques dans le TABLEAU 6 (echantillons ' N 21 a. N-26 ) 
en tant que melange 21 pour ,le mqulage des clpisons ^de. 
separation '11, On a introduit -le melange dans les caviteS' 
20a dU'.mouie 20 et on lui ' a applique un ^ traitement 
supprimant la mousse . 
30 ' ■ On' a place la plaque arriere . en ^verre . 10 en 

contact aveo la surf ace du. moule 20 et on 1 ' a sechee sous 
pression. On a fait adherer par ' agglutination le /melange 21 
et le materiau 22 pour 1' electrode Apres confirmation du 
fait que le melange 21 et le materiau 22 pour electrodes 
35 , etaient agglutines et places en contact avec la plaque 
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arriere 10, on a separe le moule 20. Ensuite, on a chauffe 
et cuit 1* ensemble de la plaque arriere 10 entre 500 et 
voce pour former le substrat d'affichage a.plasma 1. 

TABLEAU 8 

5 - . _ : : . . . 



10 





Consti-" 
: tuant 


Composant du 


,. liant -. (parties 


en ; 


poids) 






- princi- 
pal 


Solvant 




Additif 
organ ique 


Autre ' 
additif 




21 


Verre 


Phtalate de - 
diethyl 


■10 


Polyester 
insature 


15 


.Agent dis- 
persif 


2 


22 




Octanol 


10 


Resine epoxy 


15 






23 


11 


T f 


10 


iPolyester insa- 
ture . 15 


'Agent di su- 
pers if ,r, * 


2 


24 






10 




20 


Agent dis- 
persif ^, 


2 


25 


!1 


f 1 


15 


ft . 


15 






26 


! 1 


a- terpineo 1 


30 


kethyl- . 
cellulose 


15 


Agent dis- 
persif ' 


2 



Verre : La composition de .verre decrite dans le TABLEAU 4 . 



(B) En utilisant les melanges 21 . possedant les 
compositions indiquees dans le TABLEAU 9- (echantillons n;27 
30 a 32), on a introdult , chaque melange 21 de maniere a 
recouvrir la plaque 22 a electrodes en. remplissant les 
cavites 20a du moule 20 avec, le melange 21. Hormis dans 
■ cette condition . de recouvrement , on a utilise le meme 
precede conformement a la- rubrique (A) pour preparer des 
35 substrats d'affichage a plasma 1. 
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TABLEAU" 9 



■:. - 20 





Gohs-ti- ■■' 
■ tuant ; ■ 


■ Cbmposant du 


■lian,t.'( parties 


en 


poids )' \ 






. princi-' 
' pal^ . ■ ' ' 


'Solyant' 




Addit-if ; ; . 
or ganYque ; ■ 


Autre ., 

additlf^"-^ ; 


• 


2 7 


Verre' ... 


Phtalate de ' 
diethyle - ■ 


10 


Polyester ■ 
insature 


15 


Agent dls- 
. pers if , 


:2 


28 • 




.Oct and 


10 


Resine , epoxy 


15 






2 9 






lb. 


"Polyester 
insature ' 


15- 


Agent di's- 
persif 


2 


J V 






10 




^20 


Agent dis- 
persif 


2 


3;i': 


■ ff ■ 




15 


II • 








3 2 




a-t.erpineol; 


30 


Methyle 
cellulose 


.15' 


'Agent dis- 
:perslf- 


2 



Verre ':'\La composition de verre deer ite , dans le TABLEAU. 4. 

' 25 , ■ ■ (G) Comme' 'mater iau' , 22. pour^ electrodes , ' on;/ a 

.'utiiis'e. .une .pate de , w/ et . on a utilise-/ . en tant que 
• ■ m^^^ Indiques dans' le - TABLEAU 10 , de i; alumine et ■ de . la'- 

■ zircdne ■ possedant un^ diametre- m'oyen . de particules de 0 , 2 a 
:5 M^n, en' tant \que melanges, indiques dans ie -^TABLEAU 10 

'30 (echantillons' N**33 a N'3'8).'-On a fait, cuire , ces melanges 
;entre ■ 1450' *et 1600VC.' En dehors • de^cette . condition , on a 
utilise ; le meme precede que . celui correspbndant a la 

, ^'^ rubrique (A) pour preparer ,des . substrat s . :d * af f ichage a 
plasma 1 . ' / . ' ' ^ . 
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TABLEAU 10 





Const i-' 
tuant 


Compos ant du 


. liant . '(parties 


en 


poids ) 






princi- 
pal 


' Sol van t 




Additif- 
organique 


Autre 
additif 




33 " 


Alumine 


Phtalate de 
die thy le 


10 


Polyester 
insature 


15 


Agent dis- 
persif 


2 


34 




Octanol 


10 


Resine epoxy 


15 






35 


Zircone 




10 


Polyester 
insature: 


15 


Agent dis- 
persant 


2 


36 


Alumine 




10 




20 


Agent dis- 
■persif 


2 


37 


Zircone 




15 


1 1 








38 


Alumine 


, a-terpineol 


30 


Methyle 
cellulose 


15 


Agent dis- 
persaht -> 





.Verre : La composition de verre decrite dans le TABLEAU 4. 

25 D' autre part, on a prepare un exemple comparatif 

comme indique .ci-apres. On a forme 1' electrode 12 sur la 
plaque arriere en verre 10 par^ serigraphie conformement au 
precede d*impression classique. * On ' a repete dix fois 
1' impression et le sechage' des cloisons de separation 11 

30 disposees entre deux electrodes, adjacentes quelconques. On 
a fait cuire ensuite les cloisons de separation et les 
electrodes entre 500 et 700*C pour preparer un substrat 
d'affichage a plasma 1 (echantillon N'39). 

En ce qui concerne. les echantillons ainsi obtenus 

35 /(echantillons N'21 a 39), on a observe les cloisons de 
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' . - ■■ : ■ 53. . . ■ ; . ■ : .-, 

separation 21 avec un rRicroscope binocuiaire pour contro'Ier 
la presence d'une\ reformat: ion> d'une f issuration .et:' ■ d 'une • 
•dislocation en' rapport av^c les electrodes r2 . On,- a ■ resume 
les; resultats \dans . le' . tableau ■ .10 . En fonction ' des 
resultats, on a/, constate que la forme des .cloisons de 
s^paraeion. ^^de^ 1' echant^iu^ 39 — de- -1^' exemple • -Gomparat;ifv 
etait indefdnie et.. qu'une dislocation etait . produite entre* 
les^ c'lolsons de. separation , 11. et les electrodes' 12-/ D' autre- 
part./' les' formes. ' de /realisation ,, (4chantii n;21 a, 38) 

selon' .; la presente ; invention ne ■ , presentaient; aucuhe 
dislocation /et les formes . des ' .cloisons :de separation' 
etaient correctes /. On a' constate, un" ecr'asement dans les 
,'echantillons N*6, N" 12. et N'18 des , formes de. Trealisat ion / 
en raison ■ d"' une; quanti solvant.' 

■ " : TABLEAU/ii- : ■ :■. '/,/' ; ; . .■./ . 





. ■•Forme . de l a 
cloison • de 
-separation. 


Fiss.urat ion'- 


' Dislpcjatron.' entre/ la 
'cloison 'de- separation • 
- et l:' electrode ' /. 


■21 


Correcte 


Npn, fis.suree 


Non /disloquee 


22 




-Non f issuree; 


^: Non disloquee , , / 


2 3. 


M. . . . 


•/Non f issuree 


Nori-'drsloquee ■ . 


24 / 


Mi 


...Non ..f-issuree „ 


.^'Nbn-/dis loquee.- / 


25 , 




Non f issuree '.. 


Non disloquee . 


26 


Partiellement 
^ecrasee 


Partiellement 
f issuree 


Non disloquee' ■ - 



27 'Correcte , Non f issuree. Non disloquee 
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28 


■ (1 


Non f'issuree ■ 


Non disloquee : • '-^ 




29 " 


tr 


Non fissuree 


: Non 'disloquee, : . 


5. 


30 


M 


Non fissuree . 


..Non disloquee 




31 


ft 


Non fissuree • 


-Non - disloquee 




3 2 


Partiellement 


Partiellement 


Non disloquee 


10 




ecrasee . 


fissuree 






3 3 


Correcte 


Non f issuree 


Non disloquee , - 




34 




Non f issuree . 


■ Non disloquee 


15 












35 




Non fissuree 


Non disloquee ^.^ 




■36 ■ 




Non fissuree 


Non disloquee 


20. 


.31 


■ " 


Non fissuree 


Non disloquee 




38 . 


Partiellement . 
ecrasee 


Part ie llement 
f issuree 


Non . dis loquee 


25 


*39 


Forme 
indefinie 


Non fissuree 


Dios loquee 



* indique I'.exemple comparatif " 

En outre, bien.. que . i ' on ait utilise pour les 
30,, _formes de realisation la plaque arriere 10 formee de verre, 
meme lorsque la plaque^. arriere 10 . etait formee d'une 
ceramique differente, telle que : de I'alumine, on a obtenu 
les.memes effets. 

Forme de realisation 7 
35 On a pese un liant qui y compris des solvants et 
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des additif 3 - organiques, ,:ds3- coi-pcj-^is- de silicate- oLq^-r; • - 
gues, un agenf dispersif .et un acceierateur ' de ■■pciymeri- 
■ sation, de . maniere a obtenir . les. compositions de- melange 
indiquees dans le TABLEAU 2,. puis on les a melanges a la 

■5 poudre ceramique ou a-, la. poudre:. de .verre ayant un diametre 
— -mpyen des -part icu^les -de--l ,5^ pni- et ' presen-te en^.- une^ ,quan-t ite. 
de ' 100 parties en pbids • dans ' un moulin, qui a permis 
d' obtenir ' une boue pour la f abrication. On a utilise une 
boue sans composes de silicates- organiques a . titre d * exem- 

10 pie comparatif . : ■ '^ 
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■ . " , .; 5 7 ' ■ ■ . , . ■ • , ^ 

:* ' Les materiaux pour les, .melanges indiques dans, le 
-TABLEAU , 12 sont recenses' dans' le. tableau 13. 

V . * TABLEAU' x'5 . : ■ 



5. 


C las s i- 




Type du melange 




*f icatlon - 








Repere.' 


Maneiriau po-j. ^-ic^b) trii ^w-l'-*..^) 




Cons 1 3_ ~ 




Verre . a base de chaux et. de- soude 


1 Ci. 


+- 1 1 a n +" 
U Li CI i 1 


(2) 


Alumine, 




pirinc 1 ~ 


\ } ■ 


Zlrcone' 




pal de 








la . pou-' 










' ■ ■■ 




1 S 


m ^ "h o T i ^ n 








T . i a n t" 


(1) 


Diyinyletherethyie :'( 70 ) + phtalate ( 30) 




con t e - . ,' 


K ^ ) 


Di vinvletherethvie (30) + phtalate (70) 




nant un - 


(3) . 


■ Diacrylate de polyethy leneglycole (50) 


20 


additif • 




+ phtalate (50) * ' 




organi- 




Metnyicelxulose {-^^ } ^ utiLpiiicwj. v-^^/ 




q u e • 




+nhtalatef30) 






( 5 ) : 


' Aior^foi hn 1- vrs 1 - DO 1 vv invl icrue (10) + 








toluene. ( 45 ) + methanol (.45) . 


25 










( 1) 


Polymethoxydimethylsilane' 




de siliT- 


(2) ' 


Vinyltr let hoxys i lane 




cate or- 


; (3) ' 


" y methacrythoxypropylmethoxysilane 




ganique 






'30 








Agent 


(1) 


■Sel d/ ammonium d'acide 




dis- , 




dodecyl -benzene- su If onique 




persif 


(2) . 


■ . Ether nonylique de polyethyleneglycpl 


3 5 




A'pres 


avoir ! ■ soumis la- boue ^ obtenue pour .U 
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. moulage a un traiternent de suppression de ia luousse sous 
vide, on a introduit la bous- ^(suspension) dans ■ un mouls 
forme de caoutchouc silicone comportant des cavites formees 
de 500 rainures d'une largeur de 50 pm, d * une longueur de 
5 300 mm et d'une prof ondeur - variable comprise entre 10 et 
350 pm, avec un pas de repartition de 0,3 mm. On a place en 
contact le moule avec la plaque de verre sous pression 
avant durcissement et on I'a fait chauffer a 80 et on l*a 
maintenue a la temperature pour cuire la boue . Ensuite, on 

10 a separe du moule les cloisons de separation moulees etroi-* 
tement en contact avec la plaque de verre plat, pour 
obtenir les cloisons de separation moulees devant etre 
utilisees pour un test d ' evaluation . 

Alors, on a observe des nervures similaires aux 

15 cloisons de separation obtenues en tant que cloisons de 
separation moulees. On a calcule le rendement de production 
des cloisons de separation moulees, sur la base du nombre 
de nervures fissurees. et deformees parmi 500 nervures. En 
outre," la resistance des cloisons de separation moulees 

20 mesuree avant la cuisson etait de 20.10^ Pa ou plus dans 
toutes les cloisons de separation moulees des, formes* de 
realisation, bien que la ; resistance des cloisons^ de 
separation moulees de I'exemple comparatif etait de 5.10^ 
Pa ou moins . 

25 Ensuite, apres avoir maintenu les cloisons de 

separation moulees a une temperature predeterminee pour 
effectuer un traiternent de detachement, on a modifie \de 
fa<;on appropriee I'atmosphere de cuisson en fonction du 
constituant principal de la poudre du materiau et on a fait 

30 cuire les cloisons de separation et on les a rendues 
solidaires a une temperature predeterminee. En utiilsant 
les exemples d' evaluation obtenus apres cuisson, on a 
verifie si les nervures similaires aux cloisons de 
separation presentaient une deformation et une fissuration 

35- en utilisant un s tereomicroscope pour evaluer les formes 
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10 



15' 



20 



2 5 



30- 



■ de.s cloisons de separation En .; out re , . pn . a eva;Iue ie 
■•'coefficient, de. contraction, en calculaht un, /coefficient .. de 
'contraction lineaire sur la -base: des. valeurs 'de hauteur des 
neryures ayant- et apres la cuisson des. echantillons-.. , 

■ • , TABLEAU.14 



N' de- Rendemenf Forme- -de la--clois6n de. ■ 
I '.echan- de pro- • ■ . sepatat ion • . ■■ ■ _ i " 
tiii'o.n .'■ .-•duct ion ■ ■ \ ■ ': . . ' ' 

' - . des -clbi- , '•■ , ' . .■ ^ v; 

sons.de '.'■Defprmation Fissuration 
. ' - ■ -separa-; _^ ■■ ■ ; '■ • 

■ •■ tion ' . .' ' ■ ;■- 

•■ -' moulees ' . . ■ - • , 



■■ 4,1.. 

.■42.' 

44-. 
45 
46 
47 
48 
. 49 
■' 50 
• 5i; 
; • 52 
5 3. 
■54 



Coef f ir ■■ 
cient 
de con - 

-■'trac- '„• 
.t.ioa ■ ■.Remar- 
■ "( %.)■ gues .. 



98 
100 



Def ormee ' Non fis;suree 

Non def o.rmeie. . ' : 



98 ■: 
.100. 



fissuree 
non fissuree 



98 



Def ormee 



75- .■ 

7 3';-^> 
7 5.:'-' 
84^ 

78 , .. . 
71 ' ■ . ' . 
-92 •: 
7.2 , - - 

13 y . ■ - ;;"* * 

. 69 ■ -"^ V ■'• 
68 Exemple 
. Gomparaf if ^ 



3 5 



On a resume les resuitats • dans le TABLEAU 14. On 
•a trpuve que ies echantillons ; auxquels etaient • *a joutes des 
'composes silicates organiques permet talent ' efficacement 
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0 0 

d'empecher une deformation des cioiscns de separation ou 
une fissuration. independarrirr=ent du rrLateriau des cloisons de. 
separation . 

Forme de realisation 8. 

On a tout d'abord pulverise du verre a base- de 
chaux et de soude pour obtenir-une poudre de verre ayant un 
diametre moyen de particules de 2 |jm. On a ajoute une 
quantite de 60 parties en poids de a-terpinepl en tant que 
solvant, une quantite de 5 parties de cellulose nitrifiee 
en tant qu*additif organique, une quantite de 1 partie en 
poids d'agent dispersif non ionique en tant qu'agent 
dispersif et une quantite de 20 parties en poids de 
polymere de dimethanol de tr imethoxys ilane a la poudre de 
verre intervenant pour une quantite de 100 parties en 
poids, et on les a melanges dans un moulin pour.obtenir une 
boue en pate pour le moulage . , 

Apres avoir soumis la boue pour le moulage a un 
traitement de suppression de la mousse, sous vide, .on a 
introduit la boue dans un moule forme de caoutchouc 
silicone (d'une profondeur de 300 mm et d'une longueur de 
250 mm) comportant 500 cavites en forme de rainures d'une 
largeur de 50 pm, d'une longueur de 300 mm et d.'une 
longueur valable de 350 a 10 pm , avec un pas de repartition 
de 0,3 mm. On a place le moule en contact avec la surface 
de' la plaque arriere plane formee de verre et possedant les 
memes dimensions que celles du moule sous pression, avant 
la cuisson, et on I'a chauffe a 80'C et on i'a maintenu a 
cette temperature pour cuire la boue. Ensuite, on a.separe 
du moule les cloisons de separation moulees. disposees en' 
contact etroit avec la plaque de verre plane, pour obtenir 
des substrats pour un test d ' evaluation . 

Ensuite, on a place le cote de la plaque arriere 
tourne vers le substrat sur le substrat forme d ' un corps 
convexe fritte en alumine ayant une courbure de 10 m, et on 
I'a chauffee a 500'C pendant 3 heures pour obtenir -des 
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.,. / substrats ' u't ilisacies , pour un test d ' eyaluat ion..- - . ' ' 

- : ■ On a rrLe'sure le rayon de • •'ccurbure de ' ia piague' 
arriere du substrat. .'courbe avec un .ins t rument d ' ob jet en 
' .coordonnees tridimens i'onnelles et il.'^a ete etabli que le' 
5 .■ rayon, de .■ courbure' eta'lt ; ident ique a- celui .-du support'.,. En 
■.^"'^routrev on ^ a^ egalemeht 'prepa;re~ ;un substrat-- plat en Vutid-isant'' 
\^ un support- .Gorrespondant aux meines conditions .que celles du 
; ; ".suppGrt „\mentionne ■ precedemmeht , / hormis : que . la . surface 
y ' ;superieure e'tait plane .'. ' . ' . *.. . /, ' .• ■ 

: 10 ■ . ■ ' . ,'.En . ut ilisant le ' subs trat . courbe/' et- ';le substrat 

plat , on 'a. applique -une- pate -incluant une -^poudre ' de -verre ' a ' 
. base de chaux et - de ,soude ^ pcur; la - liaison, possedant un 

' ■ point- de f usion ' de' ' 450 " C , * sur^^ V ies- parties d ' extremi te 
V'^^ . super ieures des cloisdns de separation des substrats , et on 
;15 " ' ,1\' a '-fait secher'. On a^ alighe individuellement., les substrats' 
et: on les a places ^ en- contact avec" des' plaques avant en. 
. : y verre^ de" ,chaux ; sodee , ^; .d' une :epa;isseur de 2 mm, d ' une 
-. largeur 'de 270 mm et; d' une longueur' .de 280 mm, et "on les a 
fixees avec des gabari-ts sur les 'pa-rties. peripheriques des. 
;20 ■ .substrats , ^ a- une pressibn d; environ. 2 .10^ - Pa et on les ■ a, 
.; ."-chauff ees Va . 450-'' c " pendant 10 minuteS:. On a: reuni les- 
• plaques avant aux substrats pour . obtenir /des echantillons 
■ ■ / devant ■ efre 'e'values . v .• ^ 

' * r : De 'cette. maniere, on a fabrique 100; feuilles ,des 

:-:25 ' echantillons d* evaluation . On a. erisuite soumis ces' .echan- 
^ . tillons a un controre'visue'I pour verifier la"' condition: de 
contact du verre de " jonctiori/ - et de- f agon ■ plus., specif ique. 
-. pour' verifier ' s! le ' verre ' de johctlon forme, une partie 
saillante, si le' verre de jonction est present en, une 
30' quantite; ' excessive ou ' irisuffisante et si , des interval les 
vides dus a I'absence " de contact au niveau, des: parties 
. d * extremite ■ superieure.' des clo'isons de^ separation sont 
. presents ou non . De , ce; fait, lo*rsqu*on utilisait un subs- 
trat" .plat:, le verre ' de jonction etaif • part iellement 
'35 sai'llant* On a trouv^ des parties avec absence de contact 
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dans 32 feuilles, et la longueur totale . des cloisons de 
separation sans. contact etait de- 15. mm. 

D ' autre • part , - dans- les .echant illons des substrats 
courbes, on n'a trouve aucune partie saillante pour le 
5 verre de jonction et • on n.'a ; conscate aucune, jonction 
. incorrecte avec les cloisons de separation. C*est pourquoi, 
il a ete etabli que. les 'cloisons ..de separation etaient a 
meme d ' etre' entierement isolees les unes- des autres . 

Comme cela a ete decrit precedemment , dans le- 
•10 substrat d'affichage a plasma ■ et avec son precede de 
fabrication conformement a la. presente invention, on 
remplit le moule , avec le melange forme d ' une poudre 
ceramique . ou d'une poudre de verre . et le liant de maniere a 
obtenir les cloisons ,de separation moulees, on dispose ;les 
15 .cloisons de separation sur; la plaque, arriere formee d bune 
ceramique ou de verre et on les reunit a la plaque . arriere . 
/C*est pourquoi, le precede de formage simple et^r la 
precision, sur les dimensions du moule se refleten.t dans' la 
■ precision sur . les dimensions des cloisons de separation 
20 ' moulees, ce qui a ^ pour effet.- que 1 ' on peut . obtenir -les 
cloisons de separation ayant des conditions de surf:ace 
- correctes et . que 1 ' on peut obtenir ^aisement un. dispos.i^tif 
•d'affichage a grand ecran avec une.grande precis ion dans la 
disposition et la forme des cellules. Par consequent, on 
25 ' peut simplifier le precede de fabrication, on peut 
accroitre le rendement de fabrication des produits . et on 
peut obtenir des substrats -d'affichage a plasma presentant 
une haute definition. 

En outre, en reglant la largeur de la cellule 
30 formee entre deux cloisons ^de • separation ad jacentes 
' quelconques, de maniere qu'elle .augmente lorsqu'on passe du 
cote de la plaque arriere en direction de L'avant, on peut 
obtenir une zone d' emission- de lumiere plus etendue, on 
peut augmenter I'intensite de 1' emission de lumiere et on 
35 peut reduire la' quantite de subs tance luminescente devant 
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etre appiiquee.. ' ' ^ ■ 

. En outre, - etaiit donne au 

: 5ur la ^piaque ■ arri'ere au-dessus de 1 'ensemble de la surface, 
inf erieure ' de la cellule formee eritre deux '■ cloisons - de 
5 ^separation adjacentes quelconques , ; on , peut ■ augmenter la. 
' ■ ' '%'urf ace' 'de ' Becfiarge^'^^etr ^^on peTat ""^ accrblt '"le ■ f en 

. d' emission de lumiere -. • On ' applique le . materiau pour 
/electrodes ' sur les parties convexes ,. du moule^ on remplit 
les cav.ites du moule avec le melange pour les cloisons de 
■ iO . separation, et ' on transfere' les electrodes et les cloisons 
. de -separation moulees con j ointement sur la plaque arriere, 
et* on les ■ integre . • C est , pourquoi, 'il n, ' exis t*e. .' aucune 
dislocation entre les electrodes. , et' les cloisons de 
separation, et que 1 '.on peut former .aisement , des cloisons 
15' de separation' precises,. * ce qui simplifie le processus de 
■fabrication qui reduit' les couts de fabrication.-. 
' ., En " outre,,, en ajoutant des composes de silicates 

organiques au ' melange forme d ' une poudre cera'mique ou de 
verre et du/ liant , on peut \reduire-. la deformation et ' la 
;20 *. contraction dans le processus de 'cuisson. En outre; au 
moyen d ' un durcissement par reaction, ' la forme de taille 
reduite des_ cavites ■ ,du moule est copiee ■ d*une maniere 
■ fidele sur les cloisons " de separation , moulees,. et les 
^conditions de surface des cloisons 'de- separation obtenues 
25 . par cuisson ,des cloisons de -separation- moulees^ sont 
maintenues correctement a la precision des -dimensions" du 
moule;' cei qui permet d'obtenir un -substrat possedant des 
cellules d * af f ichage. a haute definition. V. ' ' ■ 

En • formant la' plaque arriere du substrat , de 
30 maniere qu'elle possede ' une forme convexe courbee en 
direction du cote . des cloisons de ' separation;; lorsque . les 
cloisons de separation sont placees en contact avec la 
plaque avant, le contact ' .entre les parties d'extremite 
superieures des cloisons de separation' sur la plaque 
35 arriere et sur la plaque avant devient parfait, et les 
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cellules d'affichage a decharge peuvent et re . corripletement 
isoiees les unes- des -autres. Par consequent, lorsqu' on 
utilise le substrat pour un panneau d'affichage, on rend 
minimale la surface de. jonction • entre . la , plaque avant et 
5- les cloisons de separation et on. peut:obtenir dVune maniere 
suffisante la' zone d'ouverture *du pixel, ce-^qui permet 
d'obtenir des images uniformes et de haute-^ qualite. En 
outre, .etant donne que le substrat courbe peut etre obtenu 
aisement lors du precede de, fabrication ou de faqion 
10 . independante, oh peut \produire de fa(;on independante des 
substrats minces a grand ecran-. et des disppsitifs 
d*affichage, et ce a faible cout . 
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; •■ ' - REvENDICATIONS - - ■ ' - - ' 

.'i. Substrat 'd ' af f .iGhage a plasma comportant . uns , 
, plaque- ^ arriere (10 ) ■ et une ;\ pluralite / de: • Glblsons " de 
separation (11)* servant, a former des cellules d'affichage , 
• 5 (13) . entre ^- ^ deux .cloisons . de . 'separation adjacentes 

quelconques ■vsur" l';une:^ des^ ^surf^ces-^ de- la plaque^ arriere^^-' ; 
'( lO) , ■ leidit vsubstrat • -etant caracterise en' .ce que lesdites 
; clois'bns de - separation . ' (;11)- . sont moulees , ' de .■fa9on 
. independante^'.^sur la .. plaque 'arriere , ( lO); avec un '■ melange 
.10 " d* une/.^poudre ceramique ou , d.' une poudre de verre et d'un 
-■'liant; y ■compris des addit if s ' organiques et des , solvants , ; 

avec une' forme desiree' et selon une disposition desiree. sur 
' une surface' de- la plaque arriere (10)- formee 'd'une 
ceramique ou de verre,' ef " spnt reunies. d'un seul tenant a 
15 la. plaque . arriere . ( 10 ) . . • : ; ■ 

' / .2. Subs.trat , d '"af f ichage a- plasma. selon,. -la 

revendlcation^ 1,. caracterise- en- /ce que ■la' difference 
"maximale de'., valeurs -mesurees obtenues par mesure' des 
longueurs , de;. 45 lignes de" 1000 cellules d'affichage, dont 
.20 chacune est formee entre deux* quelconques desdites cloisons •* ■ 
-de separation (11),. est egaie a ^ 0/05 mm ou moins . 

- - 3 . ." Substrat d'af fichage -a^ plasma comportant une 
•plaque . arriere '(10) et ' une pluralite de cloisons de. 
separation. (11) , servant a former des cellules d ' af'fichage 
25 (13) entre deux cloisons de 'separation adjacentes 
quelconques sur I'une des surfaces, de . la plaque arriere ■ 
• (10 ) , ■ ledit substrat etant caracterise • en ce.- que lesdites^ 
cloisons de- separat ion . '( 1 1 ) . ■ sont" ' moulees de fa^on 
iridependante sur la .plaque 'arriere (10) avec un melange, . 
30 . d'une poudre, ceramique ou ■ d'urie poudre de verre et d'un ■ 
■, liant, y compris des ' additif s organiques .et des solvants, 
avec une -forme desiree et selon urie disposition, desiree sur 
une surface . de la plaque arriere .(10) formee d'une 
ceramique- ou de verre, et -sont reunies' d'un seul tenant a 
35 ■ la plaque' arriere (10)., la • largeur de la cellule (13) 
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formee entrs deux cloisons- de separation adjacentes quel- 
conques (11) etant reglee de raaniere a augiP.enter lorsqu'on 
passe de la plaque . arriere (10) jusqu'a I'avant. 

"4. Substrat d'affichage a plasma selpn la 
revendication 3, caracterise en ce -que 1' angle entre la 
surface laterale de ^a cellule d 'af f ichage^ (13)-,- et la- 
perpendiculaire a la^ plaque arriere (10) se situe dans la 
gamme de 1 a 45**. 

5. Substrat d'affichage a plasma selon I'une des 
revendications ' 3 ou 4, caracterise en ce' que des parties 
chanfreinees (lib) sont formees sur les. parties d'extremite 
superieures desdites .cloisons de separation (11). 

6* Substrat d'affichage a plasma selon I'une des 
revendications 1 ou 3, caracterise en ce qu'une electrode 
est disposee sur 1' ensemble de la surface inferieure de la 
cellule d*affichage .(13) formee entre deux quelconques 
desdites cloisons de separat ion ,( 11 ) . 

7. Substrat d' affichage a plasma selon I'une des 
revendications 1 ou 3/ caracterise en ce que la plaque 
arriere (10) est incurvee avec une forme convexe en 
direction dudit cote des cloisons de separation, (11). . 

a. Precede pour fabriquer un suipstrat d'affichjage 
a plasma comportant une . plaque arriere (10) et une 
pluralite de cloisons de separation (11) pour former des 
cellules d'affichage (13) entre deux cloisons de separation 
adjacentes quelconques sur I'une des surfaces de la plaque 
arriere, ledit procede etant caracterise en ce qu'il 
comprend . une premiere, etape consistant a mouler les 
cloisons de separation (11) avec une forme desiree et avec 
une disposition desiree, independamment de ^ la plaque 
arriere (10), en remplissant des cavites (20a) d'un moule 
(20) avec un melange (21) forme d'une poudre ceramique ou 
d*une poudre de verre et un liant y compris des additifs 
organiques et des solvants, et une seconde etape consistant 
a reunir les cloisons de separation, ainsi moulees, d'un 
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- sGul ; tenah-t ;a la plaque arriere ( lOj' mcyennant ■ le^^ montage 
des, cloisons ^ ds separation it-oulees .(11)- sur' une: surf ace. .cie 
la- plaque" arrier^e,. - / ' 

. / *9. Procede pour, fabriquer un subs'trat; d'affichage 
.J5 * '.-. a - plasma comprenant une' plaque arriere * (;10) e.t. ■ .une 
"^^."yplurailrter 'de , rcloi^^ -de -:sepaxat ion— ^( H ) poux---f brmeo?- des 
^ceilules d;aff ichage. ( 13J; . entre deux ' cloisons 4e separation, 
' . - ad jacentes^' quelconques ( 11 )■ sur,.- ,1 ' une - des'-- surfaces de 'la 

■ plaque arriere /ledit, procede'' etant, caracter^ise en ce, ;qu'.' IT 
10 ■ cofnpr-end ■.une^ premiere -etape ^ consistant ' a , mouler/'. les 

■ clois'ons ::de.' separation \( 11 ) avec une forme desiree et; avec. 
une ■ disposition des iree independammen t , . - da.,- , ■ la/ - plaque 
arriere- (10 ) en . rempiis sant.-' des cavites , ( 2.0a )■ d-' un moule 
V (20) avec. un . melange •( 21 ) V forme d'une* poudre- ceramique ou 
15; d '.une poudre de ^ verre et un liant y compris.; des ; additlf s,. 
- ^ ", ' organiques et des - solvants , ' et une. seeonde etape' -consistant 
-.a' .reunir' les cloisons de separation, ,ainsi. moulees , ' d ' un . 
seul -tenant a la plaque, arriere moyennant le montage des 
' ; ■ cloisons de , separat ion moalees ' ( ll) sur une -surf ace > de ■ la 
•20 ' plaque ^. arriere,; la, largeur desdites .cavites '( 20a ) du mpule' 
dirriinuant^ dans, la direction -allant- de'; la, face superieure' a 
■"ia ■face inf erieure . de sorte que . la largeur:. des -cloisons ' de 
separation moulees (-11) diminue dans la direct ion .aLlant de 
■la: face , inf erieure vers la face super ieure la Margeur de 
25*: ,1a cellule , augmentant * Ibrsqu '.on • se " : deplace dans la 
■ ^ direction ^ allant. de' 'la plaque ar riere .:3usqu ' a :Cl ' a'yant ; ■ 
■ - 10'\ Procede- - . ..pour " f abr iquer * uh. / ; - substirat 

'd'affichage a. plasma selon 1 -.une des revendications :8 ou '9', 
' caracterise. en. ce. qu/on applique un materiau (22) pour 
30 ■ electrodes a la - zone d'extrem.ite .superieure. de la , partde 
' convexe entre deux cavites /quelconques (20a) et qu ' on 
remplit les • cavites- -avec ledit melange pour; mouler les 

■ cloisons / de -' -separation lors , .de la ; premiere . etape, puis' 
qu'dn reunit d'uri seul tenant- *le materiau. (22) : pour 

3 5 electrodes et les cloisohs de separat.ion moulees, (11) 
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formees dudit- melange, a-- la plaque arriere (10) formee 
d'une ceramique ou d'un verre lors de la seconde etape.. 

11. Procede pour fabriquer un substrat d'affi- 
chage a plasma selon l'une quelconque des revendicat ions 8 
a 10, caracterise en ce qu Von place lesdites cloisons de 
separation (11) a I'etat non cuit en contact avec la plaque 
arriere (10) en appliquanf une pression ou bien par 
adherence et qu ' on les cuit pour etablir une ' liaison d'un 
seul tenant . ' 

12. Procede pour fabriquer un substrat d'affi- 
chage a plasma selon 1 ' une - quelconque des revendicat ions 8 
a 10, caracterise en ce- que ledit melange (21) contient un 
compose de organosilicie present en une quantite se situant 
dans la gamme de 5 a 60 parties en poids, la poudre 
ceramique ou la poudre de verre etant" comptee pour-^ 100 
parties en poids . 

13. Procede pour fabriquer un substrat . d Vaffi- 
chage a plasma selon la revendication 12, caracterise en ce 
que ledit compose organosilicie ajoute audit melange ^ ( 2 1 ) 
possede au moins un . ou plusieurs groupes fonctionnels 
organiques reactifs. — 

14. Procede pour fabriquer un substrat d'-affi- 
chage a plasma- selon 1 ' une quelconque des revendicat ions 8 
a 10, caracterise en ce que la plaque arriere (10), qui a 
ete chauffee et ramollie au moment de la cuisson desdites 
cloisons de separation moulees (11), est incurvee avec une 
forme convexe en direction de ladite face portant les 
cloisons de separation, lors de la seconde etape . 

15. Procede pour, fabriquer un substrat d'affi- 
chage a plasma selon 1 ' une des revendications 8 ou 9, 
caracterise en ce qu'apres la seconde etape on met en 
oeuvre une troisieme etape consistant a chauffer, ramollir 
et cintrer la plaque arriere (-10) de sorte que sa convexite 
est tournee vers ledit cote des cloisons de separation. 

16. Procede pour fabriquer un substrat d'affi- 
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chage a.-piasma selpn ia. revendicat icn 15/ Garact,eri5e. en ce, 
que - la . troisieme" etape^. est egaleinerit executee de maniere a 
agglomerer ^ et fixer les-- electrodes ■a. ' interieur • des 

■■cellules. .....V ' - /.*'■':■■' ' ' ' " '"^ ■ \ • ' V* * ■ • . 

- .17 . ■ Procede pour. ' f abriquer^-: un-; subs t rat , d'affi-^ 

chage .a '- 'pl a sma v ■ ^:c ax a c t e r i s ;e e n" c e " qu" ' on - applique- du' ^ ve r r e* a - 
bas .'point' ■ de .f usion " sur les . .. part ies d ' extremite o ' sur . 

''desdite& ;clois.ons de .. separation dudit substrat- (1) fabrique 
au . moyen du prdcede ' de abricat ion ■ 'seionV la .revendicat ion; 

".14 V : qu* on; .place- une .plaque' avant'.(.14) eh, contact avec .les 
parties. "- d'extremite siiperieures ' ^ desdites " cl9isons de 
separation ,(11) moYennant L' application d * une pression- par. 

' i-ntermediaire ..d ' un- v.erre a bas- "point - de fusion. ■ et • qu ''.on. 
la ^ch'auffe' de maniere- a reunir . d-' un seul tenant ledit 

.substrat -a la -vplaque^ avant . . . .\*'/ ; : . ■ 

' '/ ' 18". Procede' pour ■.fabriquer^uh' substratyvd'af^ 
chage. a/plasma' seloh la. re.vehdication , 17-, cara'cter;ise eh ce 
qu ' on - fabrique, ledit . substrat .au mo.yen du precede de 
f ab.rieat ion s.elpn^ la revendicat ion 15. . ^ . : 

. - - • ;.'19 . -Procede . pour -.fabriquer- _ un .- substrat d*af f i- 

•chage a', plasma comprenant - la' plaque arriere et les cloisons 

^de-, separation reunies vd ' un. seul .tenant a' la . 'plaque arriexe 
selbn. 1 ' line , des revendicat.ions ■ 1 ou/ 3 , carac.terise en ce 
qu ' line " ■plaque ' avant ; est. reunie ^' aux parties d.' extremite. 
superieures desdites. cloisons de; 'separation 
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